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This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance
controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the
California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please
follow the related regulations in advance.

“Perchlorate Material-special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/

perchlorate”

UK
CA




AUSTRALIA ONLY

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer
Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for
any other reasonably foreseeable loss or damage caused by our goods. You are also entitled
to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the
failure does not amount to a major failure.

The terms HDMI™ and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI
logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United
States and other countries.
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HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
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Motherboard Layout
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No. Description

1 2x260-pin DDR4 SO-DIMM Slots (DDR4_A1, DDR4_BI)
CPU Fan Connector (CPU_FAN1)
Chassis Fan Connector (CHA_FAN1)
2.5W Mono Out Speaker Header (MONOI)

Clear CMOS Jumper (CLRMOS1)

2
3
4
5 SATA3 Connector (SATA1)
6
7  Chassis Intrusion Header (P305)
8

COM Port Header (COM1)
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Front Panel
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No. Description No. Description
1 Power Button (SW1) 4 USB 3.2 Genl Type-C Port (USB_TC_2)
2 USB3.2 Genl Type-A Ports (USB_2_3) 5  Microphone Input

3 USB 3.2 Genl Type-A Port (USB_1) 6  Headphone/Headset Jack




Rear Panel
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No. Description No. Description

1 Display Port (DP1) USB 3.2 Genl Type-A Ports (USB_4_5)
2 Display Port (DP2)*(co-lay D-SUB) LAN RJ-45 Port*
3 HDMI Port USB 3.2 Genl Type-A Ports (USB_6_7)
4 USB 3.2 Genl Type-C Port DC Jack**

(USB_TC_1)

© N N W

* There are two LEDs on each LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.

ACT/LINK LED

‘ SPEED LED

|

I I

LAN Port
Activity / Link LED Speed LED
Status Description Status Description
oft No Link oft 10Mbps connection
Blinking Data Activity Green 100Mbps connection
On Link Orange 1Gbps connection

** Please use a 19V power adapter for the DC jack. This jack accepts dual barrel plugs with an inner diameter of 2.5
mm and an outer diameter of 5.5 mm, where the inner contact is +19 (+10%) DC and the shell is (centre positive).

Please use a 90W adapter for the 35W CPU and a 120W adapter for the 65W CPU.

This motherboard is available with support for either 4-pin ATX 19V power or DC-in power supplies. Please do
not use two kinds of power supplies at the same time! Doing so may damage the motherboard components and
devices. When you use the DC-in power adapter, please use the onboard SATA power connector to get the power
for HDDs.
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Chapter 1 Introduction

Thank you for purchasing B660D4-P1 motherboard. In this documentation,

Chapter 1 and 2 contains the introduction of the motherboard and step-by-step
installation guides.

Q Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the

content of this documentation will be subject to change without notice.

1.1 Package Contents

B660D4-P1 Motherboard

1 x Quick Installation Guide

1 x SATA Data with Power Cable (Optional)
2 x Screws for M.2 Sockets (Optional)

1 x Screw for WiFi Module (Optional)



1.2 Specifications

Platform ® 6.7-inx6.8-in,17.0 cm x 17.2 cm
¢ Solid Capacitor design

CPU e Supports 13" Gen & 12" Gen Intel® Core™ Processors
(LGA1700)
* 4 Power Phase design
e Supports Intel® Hybrid Technology
e Supports Intel® Turbo Boost Max 3.0 Technology

Chipset ¢ Intel° B660

Memory ¢ Dual Channel DDR4 Memory Technology
e 2x DDR4 SO-DIMM Slots
¢ Supports DDR4 non-ECC, un-buffered memory up to 3200*
* Please refer to Memory Support List on ASRock’s website for
more information. (http://www.asrock.com/)
* Max. capacity of system memory: 64GB
e Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

Expansion * 1x M.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT module
Slot and Intel” CNVi (Integrated WiFi/BT)
Graphics e Intel° UHD Graphics Built-in Visuals and the VGA outputs

can be supported only with processors which are GPU
integrated.

¢ Intel® X° Graphics Architecture (Gen 12)

¢ Three graphics output options: 1x HDMI, 1 x DisplayPort 1.4
(DP1), 1 x DisplayPort 1.2 (DP2)

e Supports Triple Monitor

e Supports HDMI 2.1 TMDS Compatible with max. resolution
up to 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz

¢ Supports DisplayPort 1.4 with DSC (compressed) max.
resolution up to 8K (7680x4320) @ 60Hz / 5K (5120x3200) @
120Hz

¢ Supports DisplayPort 1.2 with DSC (compressed) max.
resolution up to 4K x 2K (4096x2304) @ 60Hz
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Audio

LAN

Front
Panel I/0

Rear Panel
1/0

Storage

Supports HDCP 2.3 with HDMI 2.1 TMDS Compatible and
DisplayPort 1.4/1.2 Ports

Realtek ALC269 Audio Codec
1x MICIN
1 x Headset/Headphone

PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
Realtek RTL8111FP

Supports Wake-On-LAN

Supports Lightning/ESD Protection
Supports LAN Cable Detection

Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
Supports UEFI PXE

Supports DASH

1 x Power Button

1 x Headphone/Headset Jack

3 x USB 3.2 Genl Type-A Ports (Support ESD Protection)
1 x USB 3.2 Genl Type-C Port (Support ESD Protection)
1 x Microphone Input Jack

1 x DC Jack (Compatible with the 19V power adapter)*

* Please use 90W power adapter for 35W CPU and 120W power
adapter for 65W CPU.

1 x HDMI Port
2 x DisplayPort*

* (1 x DP co-lay D-SUB)

4 x USB 3.2 Genl Type-A Ports (Supports ESD Protection)
1 x USB 3.2 Genl Type-C Port (Supports ESD Protection)

1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED
LED)

1 x SATA3 6.0 Gb/s Connector, supports NCQ, AHCI and Hot
Plug

1 x Hyper M.2 Socket (M2_1, Key M), supports type 2280
PClIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode*

1 x Ultra M.2 Socket (M2_2, Key M), supports type 2280 PCle
Gen3x4 (32 Gb/s) mode*

* Supports NVMe SSD as boot disks



Connector

BIOS
Feature

Hardware
Monitor

0s

Power

Certifica-
tions

SPI TPM 2.0 IC (NUVOTON NPCT750)
1 x COM Port Header

1 x Chassis Intrusion Header

1 x CPU Fan Connector (4-pin)

* The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum 1A
(12W) fan power.

1 x Chassis Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control)
1 x Mono-Out Header

AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
ACPI 6.0 Compliant wake up events
SMBIOS 2.7 Support

Fan Tachometer: CPU, Chassis Fans

Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by CPU temperature):
CPU, Chassis Fans

Fan Multi-Speed Control: CPU, Chassis Fans

CASE OPEN detection

Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore

Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit

1 x DCJack (Supports 19V DC Power Adapters)

FCC, CE
ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)

the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using third-party

f Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including adjusting

overclocking tools. Overclocking may affect your system’s stability, or even cause damage to

the components and devices of your system. It should be done at your own risk and expense.

We are not responsible for possible damage caused by overclocking.
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Chapter 2 Installation

This is a Proprietary form factor motherboard. Before you install the motherboard,

study the configuration of your chassis to ensure that the motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard components

or change any motherboard settings.

Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard.
Failure to do so may cause physical injuries to you and damages to motherboard
components.

In order to avoid damage from static electricity to the motherboard’s components,
NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a grounded
wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the components.

Hold components by the edges and do not touch the ICs.

Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or
in the bag that comes with the components.

When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not over-
tighten the screws! Doing so may damage the motherboard.



2.1 Installing the CPU

1. Before you insert the 1700-Pin CPU into the socket, please check if the PnP cap is on the
ﬁ socket, if the CPU surface is unclean, or if there are any bent pins in the socket. Do not
force to insert the CPU into the socket if above situation is found. Otherwise, the CPU
will be seriously damaged.

2. Unplug all power cables before installing the CPU.

10
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Please save and replace the cover if the processor is removed. The cover must be placed if
you wish to return the motherboard for after service.

12



2.2 Installing the CPU Fan and Heatsink

B660D4-P1
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2.3 Installing Memory Modules (SO-DIMM)

This motherboard provides two 260-pin DDR4 (Double Data Rate 4) SO-DIMM

slots.

ﬁ It is not allowed to install a DDR, DDR2 or DDR3 memory module into a DDR4 slot;
otherwise, this motherboard and SO-DIMM may be damaged.

The SO-DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage to
the motherboard and the SO-DIMM if you force the SO-DIMM into the slot at incorrect
orientation.

1. Carefully insert the SO-DIMM memory modules into the slot at a 30-degree angle.

2. Push down until the modules snap into place.
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24 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on

the pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on the pins, the jumper is
“Open”.

W W

Short Open
Clear CMOS Jumper @@ Short: Clear CMOS
(CLRCMOSI) Open: Default

2-pin Jumper
(see p.1, No. 6) pin Jump

CLRCMOSI allows you to clear the data in CMOS. The data in CMOS includes
system setup information such as system password, date, time, and system setup
parameters. To clear and reset the system parameters to default setup, please
turn off the computer and unplug the power cord, then use a jumper cap to short
the pins on CLRCMOSI for 3 seconds. Please remember to remove the jumper
cap after clearing the CMOS. If you need to clear the CMOS when you just finish
updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it down
before you do the clear-CMOS action.

Q If you clear the CMOS, the case open may be detected. Please adjust the BIOS option “Clear
Status” to clear the record of previous chassis intrusion status.

15



2.5 Onboard Headers and Connectors

Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over these
headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors will cause
permanent damage to the motherboard.

Serial ATA3 Connector
(SATAL:
see p.1, No. 5)

This SATA3 connector
supports SATA data cables
for internal storage devices
with up to 6.0 Gb/s data

transfer rate.

CPU Fan Connectors
(4-pin CPU_FANI1)
(see p.1, No. 2)

4 3 21

GND
FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

This motherboard

provides a 4-Pin CPU fan
(Quiet Fan) connector. If
you plan to connect a 3-Pin
CPU fan, please connect it
to Pin 1-3.

Chassis Fan Connectors
(4-pin CHA_FANI)
(see p.1, No. 3)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED

Please connect fan cables
to the fan connectors and
match the black wire to the

ground pin.

Serial Port Header
(9-pin COM1)
(see p.1,No.8)

16

This COM1 header supports

a serial port module.



Chassis Intrusion Header

This motherboard supports

B660D4-P1

(2-pin P305) GND CASE OPEN detection

(see p.1, No.7) signal feature that detects if the
chassis cove has been
removed. This feature
requires a chassis with
chassis intrusion detection
design.

2.5W Audio Amp Output Please connect the chassis

Header -. MONO_OUT+ speaker to this header.

(2-pin MONOI) Ofmono_out-

(see p.1, No. 4)

17



2.6 M.2 WiFi/BT Module and Intel® CNVi (Integrated WiFi/BT)
Installation Guide

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The M.2 Socket (Key
E) supports type 2230 WiFi/BT module and Intel” CNVi (Integrated WiFi/BT).

* The M.2 socket does not support SATA M.2 SSDs.

ﬁ Before you install Intel® Integrated Connectivity (CNVi) module, be sure to turn off the AC

power.

Installing the WiFi/BT module or Intel® CNVi (Integrated WiFi/BT)

Step 1

Prepare a type 2230 WiFi/BT module
or Intel” CNVi (Integrated WiFi/BT)

and the screw.

Step 2

Find the nut location to be used.

PCB Length: 3cm
Module Type: Type2230

18
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Step 3

Gently insert the WiFi/BT module

or Intel” CNVi (Integrated WiFi/

BT) into the M.2 slot. Please be
aware that the module only fits in one

orientation.

Step 4

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw as

this might damage the module.

19



2.7 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The Hyper M.2
Socket (M2_1, Key M) supports type 2280 PCle Gen4x4 (64 Gb/s) mode. The Ultra M.2
Socket (M2_2, Key M) supports type 2280 PCIe Gen3x4 (32 Gb/s) mode.

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1

Prepare a M.2_SSD (NGFF) module
and the screw.

a®

Step 2

Gently insert the M.2 (NGFF) SSD
module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.

Step 3

— Tighten the screw with a

screwdriver to secure the
module into place. Please do
not overtighten the screw as

this might damage the module.

@) -——

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for
details.
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1 Einleitung

Vielen Dank fiir den Kauf des Motherboards B660D4-P1. In dieser Dokumentation

enthalten Kapitel 1 und 2 die Motherboard-Vorstellung sowie Schritt-fiir-Schritt-
Installationsanleitungen.

Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert werden konnen,
kann der Inhalt dieser Dokumentation ohne Ankiindigung geindert werden.

1.1 Lieferumfang

Motherboard B660D4-P1

1 x Schnellinstallationsanleitung

1 x SATA Daten-/Stromkabel (optional)

2 x Schrauben fiir M.2-Sockel (optional)

1 x Schraube fir WLAN-Modul (optional)

21



1.2 Technische Daten

Plattform e 17,0x17,2cm
e Feststofftkondensator-Design

ten ten

Prozessor e Unterstiitzt Intel® Core™-Prozessoren der 13" & 12" Generation
(LGA1700)

® 4-Leistungsphasendesign

o Unterstiitzt Intel® Hybrid-Technologie

¢ Unterstiitzt Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0

Chipsatz ¢ Intel® B660
Arbeits- ¢ Dualkanal-DDR4-Speichertechnologie
speicher ¢ 2 x DDR4-SO-DIMM-Steckplitze

o Unterstiitzt ungepufferten DDR4-Non-ECC-Speicher bis 3200*

* Weitere Informationen finden Sie in der Speicherkompatibilitatsliste
auf der ASRock-Webseite. (http://www.asrock.com/)

¢ Systemspeicher, max. Kapazitit: 64GB

¢ Unterstiitzt Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

Erweiterungs- ¢ 1x M.2-Sockel (Key E), unterstiitzt Typ-2230-Wi-Fi-/-BT-Modul
steckplatz und Intel” CNVi (WLAN/BT integriert)

Grafikkarte e Integrierte Inte]” UHD Graphics-Visualisierung und VGA-
Ausginge kénnen nur mit Prozessoren unterstiitzt werden, die
GPU-integriert sind.

e Intel® X°-Grafikarchitektur (12. Gen.)

¢ Drei Grafikkarten- Ausgangsoptionen: 1 x HDMI,
1 x DisplayPort 1.4 (DP1), 1 x DisplayPort 1.2 (DP2)

¢ Unterstiitzt drei Monitore

¢ Unterstitzt HDMI 2.1 TMDS-kompatiblen mit maximaler
Auflosung bis 4K x 2K (4096x2160) bei 60 Hz

¢ Unterstiitzt DisplayPort 1.4 mit DSC (komprimiert) maximaler
Auflosung bis 8K (7680x4320) bei 60 Hz / 5K (5120 x 3200) bei
120 Hz

o Unterstiitzt DisplayPort 1.2 mit DSC (komprimiert) maximaler
Auflosung von 4K x 2K (4096 x 2304) bei 60 Hz
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¢ Unterstitzt HDCP 2.3 mit TMDS-kompatiblen HDMI-2.1- und
DisplayPort-1.4/1.2-Ports

Audio ¢ Realtek-ALC269-Audiocodec
¢ 1 x Mikrofoneingang
¢ 1 x Kopfhorer-/Headset

LAN ¢ PCIE-x1-Gigabit-LAN 10/100/1000 Mb/s
* Realtek RTL8111FP
¢ Unterstiitzt Wake-On-LAN
o Unterstiitzt Schutz gegen Blitzschlag/elektrostatische Entladung
o Unterstiitzt LAN-Kabelerkennung
o Unterstiitzt energieeffizientes Ethernet 802.3az
¢ Unterstiitzt UEFI PXE
¢ Unterstiitzt DASH

Frontblende, ¢ 1 xEin-/Austaste
E/A ¢ 1 x Kopfhorer-/Headset-Anschluss
¢ 3 x USB-3.2 Genl-Typ-A-Port (unterstiitzt Schutz gegen
elektrostatische Entladung)
¢ 1x USB-3.2 Genl-Typ-C-Port (unterstiitzt Schutz gegen
elektrostatische Entladung)
¢ 1x Mikrofoneingang

Riickblende ¢ 1 x Gleichstromanschluss (mit 19-Volt-Netzteil kompatibel)*
E/A * Verwenden Sie bitte das 90-Watt-Netzteil fiir die 35-Watt-CPU und
das 120-Watt-Netzteil fir die 65-Watt-CPU.
e 1x HDMI-Port
¢ 2 x DisplayPort*
* (1 x DP co-lay D-SUB)
* 4x USB-3.2 Genl-Typ-A-Port (unterstiitzt Schutz gegen
elektrostatische Entladung)
¢ 1x USB-3.2 Genl-Typ-C-Port (unterstiitzt Schutz gegen
elektrostatische Entladung)
¢ 1 x RJ-45-LAN-Port mit LED (Aktivitat/Verbindung-LED und
Geschwindigkeit-LED)

Speicher e 1 x SATA-III-6,0-Gb/s-Anschluss, unterstiitzt NCQ, AHCI und
Hot-Plugging
¢ 1x Hyper-M.2-Sockel (M2_1, Key M), unterstiitzt Typ-2280-PCle-
Gen4x4-Modus (64 Gb/s)*
e 1 x Ultra-M.2-Steckplatz (M2_2, Key M), unterstiitzt Type-2280-
PCle-Gen3x4- (32 Gb/s) Modus*
* Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte

23
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Anschluss

BIOS-
Funktion

Hardware-
iiberwachung

Betriebs-
system

Leistung

Zertifizierun-
gen

SPI'TPM 2.0 IC (NUVOTON NPCT750)
1 x COM-Anschluss-Stiftleiste

1 x Gehduseeingriff-Stiftleiste

1 x CPU-Lifteranschluss (4-polig)

* Der CPU-Liifteranschluss unterstiitzt einen CPU-Liifter mit einer

maximalen Liifterleistung von 1 A (12 W).

1 x Gehduseliifteranschluss (4-polig) (intelligente
Liftergeschwindigkeitssteuerung)

1 x Mono-Ausgang-Stiftleiste

AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstiitzung grafischer
Benutzerschnittstellen

ACPI 6.0-konforme Aufweckereignisse

SMBIOS 2.7-Unterstiitzung

Liiftertachometer: CPU, Gehiuseliifter

Lautloser Liifter (automatische Anpassung der
Gehiuseliiftergeschwindigkeit durch CPU-Temperatur):
CPU, Gehiuseliifter
Mehrfachgeschwindigkeitssteuerung: CPU, Gehauseliifter
Gehiuse-offen-Erkennung

Spannungsiiberwachung: +12 'V, +5V, +3,3 V, CPU Vcore

Microsoft® Windows® 10 64 Bit / 11 64 Bit

1 x DC-Buchse (unterstiitzt 19 V Gleichstromadapter)

FCC, CE
ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)

Bitte beachten Sie, dass mit einer Ubertaktung, zu der die Anpassung von BIOS-Einstellungen, die
A Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung von Ubertaktungswerkzeugen

von Drittanbietern ziihlen, bestimmte Risiken verbunden sind. Eine Ubertaktung kann sich auf die
Stabilitit Ihres Systems auswirken und sogar Komponenten und Gerite Thres Systems beschidigen.
Sie sollte auf eigene Gefahr und eigene Kosten durchgefiihrt werden. Wir iibernehmen keine
Verantwortung fiir mégliche Schéden, die durch eine Ubertaktung verursacht wurden.



1.3 Jumpereinstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf den
Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,kurzgeschlossen®. Wenn keine Jumper-Kappe auf

den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,offen®.

o W

Short Open
CMOS-l6schen-Jumper - Kurzgeschlossen: CMOS léschen
(CLRCMOSI1) @E Offen: Standard

2-poliger Jumper
(siehe S. 1, Nr. 6) poliger Jump

CLRCMOSI ermoglicht Ihnen die Loschung der Daten im CMOS. Die Daten im CMOS
beinhaltet Systemeinrichtungsinformationen, wie Systemkennwort, Datum, Zeit und
Systemeinrichtungsparameter. Zum Loschen und Riicksetzen der Systemparameter auf
die Standardeinrichtung schalten Sie den Computer bitte ab und ziehen das Netzkabel;
schliefen Sie dann die Kontakte an CLRCMOS]I 3 Sekunden mit einer Jumper-Kappe
kurz. Bitte denken Sie daran, die Jumper-Kappe nach der CMOS-Loschung zu entfernen.
Falls Sie den CMOS direkt nach Abschluss der BIOS-Aktualisierung l6schen miissen,

starten Sie das System zunéchst; fahren Sie es dann vor der CMOS-Loschung herunter.

Falls Sie den CMOS loschen, wird maoglicherweise ein Gehduseeingriff erkannt. Bitte passen
Sie die BIOS-Option ,,Status loschen” zur Loschung der Aufzeichnung des vorherigen
Gehduseeingriffstatus an.

B660D4-P1
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1.4 Integrierte Stiftleisten und Anschliisse

Integrierte Stiftleisten und Anschliisse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-Kappen an
diesen Stiftleisten und Anschliissen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen an diesen Stiftleisten
und Anschliissen konnen Sie das Motherboard dauerhaft beschidigen.

Serial-ATA-III-Anschluss
(SATAL:
siehe S. 1, Nr. 5)

Dieser SATA-III-Anschluss
nimmt SATA-Datenkabel zum
Anschluss interner Speichergerite
mit einer Dateniibertragungs-
geschwindigkeit bis 6,0 Gb/s auf.

CPU-Liifteranschliisse 4.3 21
(4-polig, CPU_FAN1)
(siehe S. 1, Nr. 2) GND

FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

Dieses Motherboard bietet einen
4-poligen CPU-Liifteranschluss
(lautloser Liifter). Falls Sie

einen 3-poligen CPU-Liifter
anschlieflen mochten, verbinden
Sie ihn bitte mit Kontakt 1 bis 3.

Gehiuseliifteranschliisse
(4-polig, CHA_FAN1)
(siehe S. 1, Nr. 3)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED

+5V

GND

Bitte verbinden Sie die Liifterkabel
mit den Liifteranschliissen; der
schwarze Draht gehort zum

Erdungskontakt.

Serieller-Port-Stiftleiste
(9-polig, COM1)
(siehe S. 1, Nr. 8)

Diese COM1-Stiftleiste
unterstiitzt ein Modul fiir serielle
Ports.



Gehiuseeingriff-Stiftleiste
(2-polig P305)
(siehe S. 1, Nr. 7)

GND

Signal

Dieses Motherboard unterstiitzt
die Gehéuse-offen-Erkennung,
die erkennt, wenn die
Gehéuseabdeckung entfernt
wurde. Diese Funktion setzt ein
Gehéuse mit
Gehiuseeingrifferkennungsdesign

voraus.

B660D4-P1

2,5-W-Audioverstirker-
Ausgang-Stiftleiste
(2-polig, MONOI1)
(siehe S. 1, Nr. 4)

MONO_OUT+
MONO_OUT-

Bitte verbinden Sie den
Gehéuselautsprecher mit dieser
Stiftleiste.

27
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1 Introduction

Merci d'avoir acheté cette carte mere B660D4-P1. Dans cette documentation, les Chapitres 1

et 2 sont consacrés a la présentation de la carte mere et & son installation étape par étape.

Les spécifications de la carte mére et du logiciel BIOS pouvant étre mises a jour, le contenu de ce
document est soumis d modification sans préavis.

1.1 Contenu de I'emballage

e Carte mere B660D4-P1

¢ 1 x Guide d’installation rapide
e 1 x cables de données SATA avec alimentation (optionnel)
e 2 xvis pour sockets M.2 (optionnel)

e 1 xvis pour module Wi-Fi (optionnel)
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1.2 Spécifications

Plateforme

Processeur

Puces

Mémoire

Fente
d’extension

Graphiques

6,7 pox6,8po,17,0cmx 17,2 cm
Conception a condensateurs solides

Prend en charge les processeurs 13° et 12° génération Intel® Core™
(LGA1700)

Alimentation a 4 phases

Prend en charge Intel” Hybrid Technology

Prend en charge la technologie Intel® Turbo Boost Max 3.0

Intel® B660

Technologie mémoire double canal DDR4
2 x fentes DDR4 SO-DIMM
Prise en charge des mémoires DDR4 non-ECC, sans tampon et

jusqu'a 3200*

* Veuillez consulter la liste de prise en charge des mémoires sur le site

Web d'ASRock pour de plus amples informations.

(http://www.asrock.com/)

Capacité max. de la mémoire systeme : 64 GO
Prend en charge Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

1 x socket M.2 (Touche E), prend en charge les modules WiFi/BT
type 2230 et Intel” CNVi (WiFi/BT intégré)

La technologie Intel” UHD Graphics Built-in Visuals et les sorties
VGA sont uniquement prises en charge par les processeurs intégrant
un contrdleur graphique.

Architecture graphique Intel® X* (Gen 12)

Trois options de sortie graphique : 1 x HDMI, 1 x DisplayPort 1.4
(DP1), 1 x DisplayPort 1.2 (DP2)

Prend en charge la configuration a triple moniteurs

Prend en charge la technologie HDMI 2.1 TMDS Compatible avec
résolution maximale de 4K x 2K (4096x2160) @ 60 Hz

Prend en charge DisplayPort 1.4 avec résolution max. DSC
(compressée) jusqu’a 8K (7680x4320) @ 60 Hz / 5K (5120x3200) @
120 Hz

Prend en charge DisplayPort 1.2 avec résolution max. DSC
(compressée) jusqua 4K x 2K (4096x2304) @ 60 Hz
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Audio

Réseau local

Connectique
E/S du
panneau
avant

Connectique
du panneau
arriére

Stockage

30

Prend en charge HDCP 2.3 avec ports HDMI 2.1 compatibles
TMDS et DisplayPort 1.4/1.2

Codec audio Realtek ALC269
1 x Entrée MICRO
1 x casque téléphonique/casque découte

PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mo/s

Realtek RTL8111FP

Prend en charge la fonction Wake-On-LAN

Prend en charge la protection contre la foudre/les décharges
électrostatiques

Prend en charge la détection de cable LAN

Prend en charge la fonction déconomie dénergie Ethernet 802.3az
Prend en charge UEFI PXE

Prend en charge DASH

1 x bouton d’alimentation

1 x sortie casque téléphonique/casque découte

3 x port USB 3.2 Genl type A (Protection contre les décharges
électrostatiques)

1 x port USB 3.2 Genl type C (Protection contre les décharges
électrostatiques)

1 x prise d'entrée micro

e 1x prise CC (Compatible avec I'adaptateur secteur 19 V)*
* Veuillez utiliser un adaptateur secteur 90W pour le CPU 35W et un
adaptateur secteur 120W pour le CPU 65W.

e 1xport HDMI

¢ 2x DisplayPort*
* (1 x DP co-lay D-SUB)

e 4xport USB 3.2 Genl type A (Protection contre les décharges

électrostatiques)

1 x port USB 3.2 Genl type C (Protection contre les décharges
électrostatiques)

1 x port RJ-45 LAN avec LED (LED ACT/LIEN et LED VITESSE)

1 x connecteur SATA3 6,0 Gb/s, compatibles avec les fonctions
NCQ, AHCI et « Hot Plug »

1 x Socket Hyper M.2 (M2_1, Key M), supporte le mode PCle
Gen4x4 (64 Go/s) de type 2280*

1 x Socket Ultra M.2 (M2_2, Key M), prend en charge le mode PCle
Gen3x4 (32 Go/s) type 2280*.

* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
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SPI'TPM 2.0 IC (NUVOTON NPCT750)
¢ 1 x embase pour port COM

Connecteur

¢ 1 x embase d’intrusion chassis
e 1 x connecteur pour ventilateur de CPU (4 broches)
* Le connecteur pour ventilateur de CPU prend en charge un
ventilateur de CPU d'une puissance maximale de 1 A (12 W).
¢ 1 x connecteur pour ventilateur de chassis (4 broches) (controle de
vitesse de ventilateur intelligent)

¢ 1 x embase de sortie mono

Caractéris- e BIOS UEFI AMI avec prise en charge d’interface graphique
tiques du ¢ Compatible ACPI 6.0 Wake Up Events
BIOS ¢ Compatible SMBIOS 2.7

Surveillance e Tachymetre de ventilateur : CPU, Ventilateur du chassis
du matériel ¢ Ventilateur silencieux (réglage automatique de la vitesse du
ventilateur du chassis d’apres la température du CPU) : CPU,
Ventilateur du chassis
¢ Controle simultané des vitesses du ventilateur : CPU, Ventilateur
du chéssis
e Détection CHASSIS OUVERT
¢ Surveillance de la tension dalimentation : +12V, +5V, +3,3V, CPU

Vcore

Systéme * Microsoft® Windows® 10 64-bits / 11 64-bits
d’exploitation

Alimentation ¢ 1x prise CC (Prend en charge les adaptateurs d'alimentation
19 V CC)

Certifications ¢ FCC,CE
¢ ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready requise)

Il est important de signaler que loverclocking présente certains risques, incluant des modifications

A du BIOS, lapplication d’une technologie doverclocking déliée et lutilisation doutils doverclocking
développés par des tiers. La stabilité de votre systéme peut étre affectée par ces pratiques, voire
provoquer des dommages aux composants et aux périphériques du systéme. Loverclocking se fait
a vos risques et périls. Nous ne pourrons en aucun cas étre tenus pour responsables des dommages
éventuels provoqués par loverclocking.
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1.3 Configuration des cavaliers (jumpers)

Lillustration ci-dessous vous renseigne sur la configuration des cavaliers (jumpers).
Lorsque le capuchon du cavalier est installé sur les broches, le cavalier est « court-circuité ».

Sile capuchon du cavalier nest pas installé sur les broches, le cavalier est « ouvert ».

W W

Short Open
Cavalier Clear CMOS Court-circuité : Fonction Clear
(CLRCMOS1) o . CMOS
Cavalier (jumper) a
(voir p.1, No. 6) Ouvert : Par défaut
2 broches

CLRCMOS1 vous permet deffacer les donnés de la CMOS. Les données de la CMOS
incluent les informations de configuration du systeme telles que mot de passe, date, heure
et parametres de réglage du systéme. Pour effacer les parametres du systéme et rétablir les
valeurs par défaut, veuillez éteindre votre ordinateur et débrancher son cordon
dalimentation ; utilisez ensuite un capuchon de cavalier pour court-circuiter les broches
CLRCMOSI pendant 3 secondes. Noubliez pas de retirer le capuchon du cavalier une fois
les données CMOS effacées. Si vous avez besoin deffacer les données CMOS aprés une mise
ajour du BIOS, vous devez tout d'abord redémarrer le systeme, puis Iéteindre avant de
procéder a leffacement de la CMOS.

Si vous effacez la CMOS, lalerte de chassis ouvert peut se déclencher. Veuillez régler loption du BIOS
sur « Effacer » pour supprimer Uhistorique des intrusions de chdssis précédentes.



1.4 Embases et connecteurs de la carte mere

Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez JAMAIS de
capuchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs. Placer un capuchon de cavalier sur ces

it

embases ou connecteurs end igera irré

t votre carte mére.

B660D4-P1

Connecteur Serial ATA3
(SATAL :
voir p.1, No. 5)

Ce connecteur SATA3 prend

en charge les cables de données
SATA pour les périphériques de
stockage internes avec un taux de

transfert maximal de 6,0 Go/s.

Connecteurs du 4.3 21

ventilateur du processeur
(CPU_FANTI a 4 broches) oo
FAN_VOLTAGE

CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

(voir p.1, No. 2)

Cette carte meére est dotée d'un
connecteur pour ventilateur de
processeur (Quiet Fan) a

4 broches. Si vous envisagez

de connecter un ventilateur de
processeur a 3 broches, veuillez le
brancher sur la broche 1-3.

Connecteurs du
ventilateur du chassis
(CHA_FANT1 a 4 broches)
(voir p.1, No. 3)

CHA_FAN_SPEED
+5V
GND

FAN_SPEED_CONTROL

Veuillez brancher les cables du
ventilateur sur les connecteurs du
ventilateur, puis reliez le fil noir a

la broche de mise a terre.

Embase pour port série
(COM1 a9 broches)
(voir p.1, No. 8)

Cette embase COM1 prend en
charge un module de port série.
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Embase d’intrusion chassis 1
(P305 a 2 broches) GND
(voir p.1, No. 7)

Cette carte mere prend en charge
la fonction de détection CHASSIS
OUVERT qui alerte l'utilisateur
en cas de retrait du boitier du
chassis. Cette fonction requiert
un chéssis a conception intégrant

la détection d’intrusion.

Embase de sortie Amp
audio 2,5 W

(MONOL a2 broches)
(voir p.1, No. 4)

MONO_OUT+
MONO_OUT-

Veuillez brancher le haut-parleur

du chéssis sur cette embase.
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1 Introduzione

Congratulazioniii per 'acquisto della scheda madre B660D4-P1. In questo manuale, i capitoli

1 e 2 contengono un'introduzione alla scheda madre e le guide di installazione passo passo.

Dato che le specifiche della scheda madre e del software BIOS possono essere aggiornate, il contenuto
di questa documentazione sara soggetto a variazioni senza preavviso.

1.1 Contenuto della confezione

* Scheda madre B660D4-P1

¢ 1 x Guida all'installazione rapida

* 1 x cavi dati SATA con alimentazione (opzionali)
* 2 xviti per Socket M.2 (opzionali)

* 1 x vite per modulo WiFi (opzionali)
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1.2 Specifiche

Piattaforma

CPU

Chipset

Memoria

Alloggio
d’espansione

Grafica

6,7"x6,8",17,0cm x 17,2 cm

Design condensatore solido

Supporta processori 13" Gen e 12" Generation Intel® Core™
(LGA1700)

Potenza a 4 fasi

Supporta la tecnologia Intel® Hybrid

Supporta la tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0

Intel® B660
Tecnologia memoria DDR4 Dual Channel

2 Alloggi DDR4 SO-DIMM
Supporta memoria DDR4 non ECC, senza buffer fino a 3200*

* Per maggiori informazioni fare riferimento all'elenco dei supporti di

memoria sul sito di ASRock. (http://www.asrock.com/)

Capacita max. della memoria di sistema: 64GB
Supporto di XMP (Extreme Memory Profile) Intel® 2.0

1 x Socket M.2 (Key E), supporta moduli di tipo 2230 WiFi/BT e
Intel® CNVi (Integrated WiFi/BT)

La videografica integrata della scheda video UHD Intel® e le uscite
VGA possono essere supportate soltanto con processori con GPU
integrata.

Architettura grafica Intel® X° (Gen 12)

Tre opzioni di output grafico: 1 x HDMI, 1 x DisplayPort 1.4 (DP1),
1 x DisplayPort 1.2 (DP2)

Supporto di tre monitor

Supporta HDMI 2.1 compatibile TMDS con risoluzione massima
fino a 4K x 2K (4096 x 2160) a 60 Hz

Supporta DisplayPort 1.4 con DSC (compresso) risoluzione max.
fino a 8K (7680 x 4320) a 60 Hz / 5K (5120 x 3200) a 120 Hz
Supporta DisplayPort 1.2 con DSC (compresso) risoluzione max.
fino a 4K x 2K (4096 x 2304) a 60 Hz



Audio

LAN

Pannello I/0
frontale

1/0 pannello
posteriore

Archiviazione

e Supporta HDCP 2.3 con HDMI 2.1 compatibile TMDS e porte
DisplayPort 1.4/1.2

e Codec audio Realtek ALC269
e 1x MIC-In

e 1 x cuffie/auricolare

¢ 1 x PCIE LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s

¢ Realtek RTL8111FP

¢ Supporto WOL (Wake-On-LAN)

¢ Supporta protezione da fulmini/scariche elettrostatiche
¢ Supporto del rilevamento cavo LAN

¢ Supporto Energy Efficient Ethernet 802.3az

e Supporto UEFI PXE

e Supporta DASH

¢ 1 x Tasto d’alimentazione

¢ 1 x connettore cuffie/auricolare

¢ 3 x Porta USB 3.2 Genl di tipo A (supporta protezione da scariche
elettrostatiche)

¢ 1 x Porta USB 3.2 Genl di tipo C (supporta protezione da scariche
elettrostatiche)

¢ 1 Connettore ingresso microfono

¢ 1 x connettore DC (compatibile con adattatori di corrente 19V)*
* Utilizzare adattatori di corrente 90W per le CPU 35W e adattatori di
corrente 120W per CPU 65W.
e 1xPorta HDMI
¢ 2x DisplayPort*
* (1 x DP co-lay D-SUB)
e 4xPorta USB 3.2 Genl di tipo A (supporta protezione da scariche
elettrostatiche)
e 1xPorta USB 3.2 Genl di tipo C (supporta protezione da scariche
elettrostatiche)
e 1x Porta LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED e SPEED LED)

¢ 1 x connettore SATA3 6,0 Gb/s supportano NCQ, AHCI e Hot Plug
¢ 1 x socket Hyper M.2 (M2_1, key M), supporta la modalita di tipo
2280 PCle Gen4x4 (64 Gb/s)*
¢ 1 x socket Ultra M.2 (M2_2, Key M), supporta la modalita tipo
2280 PCIe Gen3x4 (32 Gb/s)*
* Supporto di SSD NVMe come disco d’avvio

B660D4-P1
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Connettore e SPITPM 2.0 IC (NUVOTON NPCT750)
¢ 1x connettore porta COM
¢ 1x connettore intrusione telaio
¢ 1 x connettore ventola CPU (4 pin)
* 11 connettore ventola CPU supporta ventole CPU con potenza
massimadil A (12 W).
¢ 1 x connettore ventola telaio (4 pin) (Controllo intelligente della
velocita della ventola)

e 1 x Connettore uscita Mono

Funzionalita ¢ AMI UEFI Legal BIOS con interfaccia di supporto
BIOS ¢ Eventi di riattivazione conformi a ACPI 6.0
¢ Supporto di SMBIOS 2.7

Hardware o Tachimetro ventola: CPU, Ventola chassis
Monitor * Ventola silenziosa (regolazione automatica velocita in base alla
temperatura della CPU): CPU, Ventola chassis
e Controllo velocita ventola: CPU, Ventola chassis
¢ Rilevamento CASE OPEN
* Monitoraggio tensione: +12 V, +5 V, +3,3 V, CPU Vcore

SO e Microsoft® Windows® 10 64 bit / 11 64 bit
Alimentazione ¢ 1 x connettore CC (supporta alimentatori CC 19 V)

Certificazioni * FCC,CE
o ErP/EuP Ready (& necessaria alimentazione ErP/EuP ready)

Prestare attenzione al potenziale rischio previsto nella pratica di overclocking, inclusa la regolazione
A delle impostazioni nel BIOS, l'applicazione di tecnologia di Untied Overclocking o l'utilizzo di

strumenti di overclocking di terze parti. L'overclocking puo influenzare la stabilita del sistema o

perfino provocare danni ai componenti e ai dispositivi del sistema. Occorre eseguirlo a proprio rischio

e spese. Non ci riterremo responsabili per possibili danni provocati da overclocking.



1.3 Impostazione jumper

L'illustrazione mostra in che modo vengono impostati i jumper. Quando il cappuccio del

jumper ¢ posizionato sui pin, il jumper ¢ "cortocircuitato”. Se sui pin non ¢ posizionato
alcun cappuccio del jumper, il jumper ¢ "aperto”.

o W

Short Open
Jumper per azzerare la Cortocircuitato: Azzerare la
CMOS . CMOS
Jumper a 2 pin
(CLRCMOSI1) Aperto: Predefinito

(vedere pag. 1, n. 6)

CLRCMOSI consente di azzerare i dati presenti nella CMOS. I dati presenti nella CMOS
includono informazioni relative allimpostazione del sistema quali password del sistema,
data, ora e parametri di impostazione del sistema. Per azzerare e reimpostare i parametri
del sistema alla configurazione predefinita, spegnere il computer e scollegare il cavo di
alimentazione, quindi utilizzare un cappuccio del jumper per cortocircuitare i pin su
CLRCMOST1 per 3 secondi. Ricordarsi di rimuovere il cappuccio del jumper dopo aver
azzerato la CMOS. Se ¢ necessario azzerare la CMOS dopo I'aggiornamento del BIOS, ¢
necessario riavviare prima il sistema e in seguito spegnerlo prima di eseguire I'operazione
di azzeramento della CMOS.

Se si azzera la CMOS, puo essere rilevato il case aperto. Regolare l'opzione del BIOS "Azzerare stato”
per azzerare il registro del precedente stato di intrusione nello chassis.

B660D4-P1
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1.4 Header e connettori su scheda

Gli header e i connettori sulla scheda NON sono jumper. NON posizionare cappucci del jumper
su questi header e connettori. Il posizionamento di cappucci del jumper su header e connettori

provochera danni permanenti alla scheda madre.

Connettore Serial ATA3
(SATAL:
vedere pag. 1, n. 5)

Questo connettore SATA3
supporta i cavi dati SATA per
dispositivi di archiviazione
interna, con una velocita di
trasferimento dati fino a 6,0 Gb/s.

Connettori della ventola
della CPU

(CPU_FANT1 a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 2)

4 3 2 1

GND
FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

Questa scheda madre ¢ dotata
di un connettore per la ventola
della CPU (Ventola silenziosa)
a4 pin. Se si decide di collegare
una ventola della CPU a 3 pin,
collegarla al pin 1-3.

Connettori ventola telaio
(CHA_FANI a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 3)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED

+5V

GND

Collegare i cavi della ventola ai
connettori della ventola e far
corrispondere il filo nero al pin di

terra.

Header porta seriale
(COM1 a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 8)

40

Questo header COM1 supporta
un modulo di porta seriale.
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Header di intrusione nello
chassis

(P305 a 2 pin)

(vedere pag. 1, N. 7)

GND
Signal

Questa scheda madre supporta la
funzionalita di rilevamento CASE
OPEN che rileva se il coperchio
dello chassis ¢ stato rimosso.
Questa funzione richiede uno
chassis con caratteristiche di
rilevamento di intrusione nello

chassis.

Connettore uscita audio
Amp 2,5W

(MONOI a2 pin)
(vedere pag. 1, n. 4)

MONO_OUT+
MONO_OUT-

Collegare l'altoparlante dello
chassis a questo header.
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1 Introduccion

Gracias por adquirir la placa base B660D4-P1. En esta documentacion, los capitulos 1y 2

contienen la introduccién de la placa base y las guias de instalacion paso a paso.

Q Ya que las especificaciones de la placa base y el software de la BIOS podrdn ser actualizados, el

contenido que aparece en esta documentacion estard sujeto a modificaciones sin previo aviso.

1.1 Contenido del paquete
e Placa base B660D4-P1

¢ 1 x Guia de instalacién rapida
¢ 1 x Datos SATA con cable de alimentacién (opcional)
¢ 2 x tornillos para sockets M.2 (opcional)

¢ 1 x Tornillo para médulo WiFi (opcional)
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1.2 Especificaciones

Plataforma

CPU

Conjunto de
chips

Memoria

Ranura de
expansion

Tarjeta
grafica

e 6,7'x6,8"/17,0cmx 17,2 cm
¢ Disefio de condensador solido

e Compatible con la 13"y 12* generacién de procesadores Intel®
Core™ (LGA1700)

¢ Diseno de 4 fases de alimentacion

¢ Compatible con la Tecnologia Hibrido de Intel®

¢ Admite tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0

e Intel® B660

o Tecnologia de memoria DDR4 de doble canal

e 2x Ranuras DIMM SO DDR4

e Admite memoria DDR4 no ECC sin bufer de hasta 3200*

* Para obtener mas informacidn, consulte la lista de memorias
compatibles en el sitio web de ASRock. (http://www.asrock.com/)
¢ Capacidad maxima de memoria del sistema: 64GB

e Admite Perfil de memoria extremo de Intel® (XMP) 2.0

e 1x M.2 Socket (Tecla E), es compatible con los médulos WiFi/BT
tipo 2230 e Intel” CNVi (WiFi/BT integrado)

¢ Intel” UHD Graphics Built-in Visuals y las salidas de VGA son
compatibles unicamente con procesadores con GPU integrado.

¢ Arquitectura de gréficos Intel® X° (Generacion 12)

o Tres opciones de salida de graficos: 1 x HDMI, 1 x DisplayPort 1.4
(DP1), 1 x DisplayPort 1.2 (DP2)

¢ Compatible con tres monitores

¢ Compatible con HDMI 2.1 TMDS con una resolucién méxima de
4K x 2K (4096x2160) a 60Hz

¢ Admite DisplayPort 1.4 con DSC (comprimido), resolucion méxima
hasta 8K (7680x4320) a 60Hz o 5K (5120x3200) a 120Hz

¢ Admite DisplayPort 1.2 con DSC (comprimido), resolucion méxima
de 4K x 2K (4096x2304) a 60Hz
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Audio

LAN

E/Senel
panel frontal

E/S en panel
posterior

Almacena-
miento

44

Admite HDCP 2.3 con HDMI 2.1 compatible con TMDS y puertos
DisplayPort 1.4/1.2

Coédec de audio Realtek ALC269
1 x Entrada de micréfono
1 x auriculares y auriculares con micréfono

PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Realtek RTL8111FP

Admite la funcién Reactivacion de LAN

Admite proteccion contra rayos y descargas electrostaticas (ESD)
Admite deteccion de cable LAN

Admite Ethernet 802.3az de eficiencia energética

Admite UEFI PXE

Admite DASH

1 x Botén de alimentacion

1 x Conector para auriculares y auriculares con micréfono

3 x Puertos USB 3.2 Genl de tipo A (admite proteccién contra
descargas electrostaticas)

1 x Puerto USB 3.2 Genl de tipo C (admite proteccion contra
descargas electrostaticas)

1 x Conector de entrada de micréfono

1 x Conector de CC (compatible con el adaptador de alimentacién
de 19 V)*

* Utilice un adaptador de alimentacion de 90W para CPU de 35W y un
adaptador de alimentacion de 120W para CPU de 65W.

¢ 1x puerto HDMI

¢ 2x DisplayPort*
* (1 x DP co-lay D-SUB)

e 4 x Puertos USB 3.2 Genl de tipo A (admite proteccion contra

descargas electrostaticas)

1 x Puerto USB 3.2 Genl1 de tipo C (admite proteccion contra
descargas electrostaticas)

1 x Puerto LAN RJ-45 con LED (LED DE ACTIVIDAD/ENLACE y
LED DE VELOCIDAD)

1 x Conector SATA3 de 6,0 Gb/s, compatible con las funciones
NCQ, AHCI y Conexidn en caliente

1 x Zécalo Hyper M.2 (M2_1, Clave M), compatible con el modo
PCle Gen4x4 (64 Gb/s) de tipo 2280*

1 x Zécalo Ultra M.2 (M2_2, clave M), admite el modo PCle
Gen3x4 tipo 2280 (32 Gb/s)*

* Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de arranque
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Conector

Funcion de la
BIOS

Monitor de
hardware

SO

Alimentacion

Certificaciones

e SPITPM 2.0 IC (NUVOTON NPCT750)

¢ 1x Base de conexiones de puerto COM

¢ 1 x Base de conexiones para manipulacion del chasis
¢ 1 x Conector para ventilador de la CPU (4 contactos)

* El conector para ventilador de la CPU admite ventilador de la CPU
con una potencia de ventilador de 1 A (12 W) maxima.

¢ 1 x Conectores (4 contactos) para el ventilador del chasis (control
de velocidad de ventilador inteligente)
¢ 1 x Base de conexiones de una sola salida

o BIOS legal UEFI AMI compatible con interfaz grafica de usuario
o Eventos de reactivaciéon compatibles con ACPI 6.0
¢ Admite SMBIOS 2.7

e Tacometro del ventilador: CPU, ventiladores del chasis

¢ Ventilador silencioso (ajuste automatico de la velocidad del
ventilador del chasis por temperatura de la CPU): CPU, ventiladores
del chasis

e Control de varias velocidades del ventilador: CPU, ventiladores del
chasis

e Deteccion de CARCASA ABIERTA

e Supervision del voltaje: +12 V, +5V, +3,3 V, Vcore de CPU

e Microsoft® Windows® 10 64 bits/11 64 bits

¢ 1x Conector de CC (admite adaptadores de alimentaciéon de 19V y
CC)

e FCCyCE
o Preparado para ErP/EuP (se necesita una fuente de alimentacién
preparada para ErP/EuP)

Tenga en cuenta que hay un cierto riesgo implicito en las operaciones de overclocking, incluido el
ajuste de la BIOS, aplicando la tecnologia de overclocking liberada o utilizando las herramientas

de overclocking de otros fabricantes. El overclocking puede afectar a la estabilidad del sistema e,
incluso, dafiar los componentes y dispositivos del sistema. Esta operacion se debe realizar bajo su
propia responsabilidad y usted debe asumir los costos. No asumimos ninguna responsabilidad por los
posibles darios causados por el overclocking.

45



46

1.3 Instalacion de los puentes

La instalacién muestra como deben instalarse los puentes. Cuando la tapa de puente se
coloca en los contactos, el puente queda “Corto”. Si no coloca la tapa de puente en los

contactos, el puente queda “Abierto”.

W W

Short Open

Puente de borrado de Corto: Borrado de CMOS

CMOS Abierto: Predeterminado
Puente de 2 contactos

(CLRCMOS1)

(consulte la pag. 1, n° 6)

CLRCMOS]1 le permite borrar los datos del CMOS. Los datos del CMOS incluyen
informacion de instalacion del sistema como, por ejemplo, la contrasena, la fecha y la

hora del sistema y los parametros de instalacion del sistema. Para borrar y restablecer los
parametros del sistema a los valores predeterminados de instalacion, apague el ordenador
y desenchufe el cable de alimentacién. A continuacion, utilice una tapa de puente para
acortar los contactos del CLRCMOS1 durante 3 segundos. Acuérdese de retirar la tapa de
puente después de borrar el CMOS. Si necesita borrar el CMOS cuando acabe de actualizar
la BIOS, debera arrancar el sistema primero y, a continuacion, debera apagarlo antes de que
realice el borrado del CMOS.

Si borra el CMOS, podrd detectarse la cubierta abierta. Ajuste la opcién del BIOS “Clear Status”
(Borrar estado) para borrar el registro del estado de intrusién anterior del chasis.
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1.4 Conectores y bases de conexiones incorporados

Las bases de conexiones y los conectores incorporados NO son puentes. NO coloque tapas de puente
sobre estas bases de conexiones y conectores. Si coloca tapas de puente sobre las bases de conexiones y
los conectores dafiard de forma permanente la placa base.

Conector Serie ATA3 Este conector SATA3 es
(SATAL: compatible con cables de datos
consulte la pag.1, n° 5) SATA para dispositivos de

almacenamiento interno con una

velocidad de transferencia de

datos de hasta 6,0 Gb/s.

Conectores del ventilador 4.3 21 Esta placa base contiene un

dela CPU conector de ventilador (ventilador
(CPU_FANI1 de GND silencioso) de CPU de 4 contactos.

FAN_VOLTAGE
4 contactos) CPU_FAN_SPEED Si tiene pensando conectar un
FAN_SPEED_CONTROL
(consulte la pag. 1, n° 2) ventilador de CPU de 3 contactos,

conéctelo al contacto 1-3.

Conectores para el Conecte los cables del ventilador

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED

- haga coincidir el cable negro con

ventilador del chasis
(CHA_FANI1 de

4 contactos)

a los conectores del ventilador y

el contacto de conexidn a tierra.

(consulte la pag. 1, n° 3)

Este cabezal COM1 admite un
modulo de puerto serie.

Base de conexiones de
puerto serie

(COM1 de 9 contactos)
(consulte la pag.1, N.o 8)
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Cabezal de intrusion de
chasis

(P305 de 2 contactos)
(consulte la pag. 1, n°7)

Signal

Esta placa base es compatible
con la funcién de deteccion

de CUBIERTA ABIERTA que
detecta si se ha retirado la
cubierta del chasis. Esta funcién
requiere un chasis diseiado
para la deteccién de intrusion

del chasis.

Base de conexiones de
salida de amplificador de
audio de 2,5 W

(MONOI de 2 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 4)

Of— MONO_ouT+
Of— MONO_oUT-

Conecte el altavoz del chasis a
este cabezal.
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1 BBepeHue

Brrarojapym Bac 3a mpuo6peTeHne cucTeMHoil wiatbl B660D4-P1. Pasgensr 1 1 2
HACTOAILETO JOKYMEHTa COflepKaT o611ye CBEJIeHNA O CYCTEMHOII II/IaTe ¥ MONIaroBbie
MHCTPYKIUN TIO YCTaHOBKE.

BIOS codepicumoe Hacmosaugeii 00KyMeHMAKUU MO Obimb usmeHeHo 6e3 npedsapumenvHozo

Q o npuuute 06HO8NEHUS XAPAKMEPUCIUK CUCNEMHOTL NAAMbL U NPOZPAMMHO20 00ecnedeHus
YB0OMTIEHUSL.

1.1 KomnnekT nocTtaBku

e CucremHas miata B660D4-P1

¢ 1 x Kparkoe pyKOBOZCTBO IIO YCTaHOBKe

o 1 x kabess nepenaun faHHbIX SATA u miHyp nuranus (mpruobpeTaeTcst OTAEIbHO)
e 2 x BunT 1 rHespga M.2 (pro6peTaroTcst OTeIbHO)

e 1 x BuHT Ayt Mopynst WiFi (mprnobperaercs oTzie/ibHO)
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1.2 TexHNYeCKne XxapakTepucTnKku

Mnarpopma

un

Yuncer

Mamatb

Cnotbl
pacwmpeHus

Fpaduueckan
nopgcucTema

17,0x 17,2 cm
CxeMa Ha OCHOBE TBEPJIOTEe/IbHbIX KOH/IEHCATOPOB

I[Topaeprxka mporeccopos 13 n 12" mokonenns Intel” Core™
(LGA1700)

Cucrema nutanus 4

IToppmepxxa rexnonoryu Intel® Hybrid

[MonnepxuBaercs Texuonorus Intel® Turbo Boost Max 3.0

Intel® B660
JByxkananpHas namsatb DDR4

2 cnora DDR4 SO-DIMM
IToppeprxka HeOydepusosanno mamst DDR4 6es ECC mo 3200*

* TononuuTenbHas nHGOpManys npecrapnena B Crmcke

coBmectumort mamsatu (Memory Support List ) Ha Be6-carite ASRock.

(http://www.asrock.com/)

Makcumanbhbiit 06bem O3Y: 64 T'6

IMoppepxusaercs Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

1 cnor M.2 (xmo4 E) st mogynst WiFi/BT tuma 2230 u Intel®
CNVi (Bcrpoennsie WiFi/BT)

Bcrpoennsiii Bupeoapantep Intel®* UHD Graphics u Berxopst
VGA noppep>XnBaroTcs ToNbKO mpu ucnonbzosannu LI co
BCTPOEHHBIMI IpapyuecKIMI IPOLECCOPAMIL.

Ipacdmueckas apxurexrypa Intel® X* (12 moxonenue)

Tpu Buneossixoza: 1 x HDMI, 1 x DisplayPort 1.4 (DP1),

1 x DisplayPort 1.2 (DP2)

IToppepykka paboThI € TpeMsi MOHUTOPAMM

IMoxnep>xxa HDMI 2.1 TMDS coBMecTM ¢ MaKCUMaTbHBIM
paspeernem o 4K x 2K (4096x2160) mpu 60 Ity

IMoppeprxxa DisplayPort 1.4 ¢ DSC (8 cxxaTom dopmare), ¢ Maxc.
paspemernem o 8K (7680x4320) mpu 60 I/ 5K (5120x3200) mpu
120 It

IMoppepxusaercs DisplayPort 1.2 ¢ DSC (B cxxarom dopmare), ¢
Makc. paspeurerreM go 4K x 2K (4096x2304) mpu 60 Iy
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e TToppepxxa HDCP 2.3 ¢ pagpemamu, coBmectumbiMu ¢ HDMI 2.1
TMDS, n DisplayPort 1.4/1.2

3ByK o Aynnoxopek Realtek ALC269
¢ 1 MukpoOHHBILIT BXOf,
¢ | X HayUIHVKOB WY TAPHUTYPBL

NBC  PCIE xI Gigabit LAN 10/100/1000 M6wur/c
e Realtek RTL8111FP
e Tloppepxusaercs npobysxpeHe o JIBC
e MonHuesammuTa 1 3alyuTa OT S7IEKTPOCTATUYECKIX Pa3pAIOB
e Tloxmep)xmBaeTcs OIpefieieHIe CeTeBOro Kabesst
¢ Tloppepxusaerca Energy Efficient Ethernet 802.3az
¢ Jlognepxxusaercsa UEFI PXE
¢ Jlopnepxusaerca DASH

MopTtbi e | KHONKA IUTaHNs

BBOAA- ® 1 rHe3J0 /I HAYIIHUKOB M/IV TaPHUTYPBI

BbIBOJa Ha e 3xIlopr USB 3.2 Genl tum A (c 3aIuToit OT 9/I€KTPOCTATUIECKUX

nepepaHen paspsos)

naHenun e 1 xITopt USB 3.2 Genl tumn C (c 3aIuTtost OT 9/1eKTPOCTATUIECKIX
paspsimoB)

® 1 MUKPO(OHHBDIIT BXOJ,

Tobinosble * 1 BXOJ IUTaHMsA HOCTOSHHOTO TOKa (coBMecTHM ¢ 19-B 611oxom
noprbl nuTaHms)*
BBOAa- * PexoMeH TyeTCs MCIIONMb30BaTh afganTep nuTtanus 90 Barr g IIT

35 Barr n agantep mutanua 120 Barr s IIT 65 Barr.
e 1xIlopr HDMI
e 2x DisplayPort*
* (1 x DP co-lay D-SUB)
e 4xIlopr USB 3.2 Genl tum A (c 3aIuToii OT 9/M€KTPOCTATIECKUX
paspsizoB)
e 1xITopr USB 3.2 Genl tun C (c 3a1MTOl OT 37IeKTPOCTATUYECKMX
paspsoB)
e 1xITopr JIBC RJ-45 ¢ unpukaropamn (AxruBHOCTh/COeiMHEHNE

BbiBOAa

u CKopoCTb)

3anommHal- * 1nopr SATA3 6,0 ['6urt/c, nogaep>xusarorcs NCQ, AHCI n
Wwye ycTpoii- «ropsigasi» 3aMeHa
cTBa e THesmo Hyper M.2 (M2_1, xiod M) ¢ o p>KKoit pexxnmos 2280
PCle Gen4x4 (64 I'6ut/c) x 1 mt.*
e 1xIHe3no Ultra M.2 (M2_2, xmoa M), moppeprkka pexxuma 2280
PCle Gen3x4 (32 I'6ur/c)*
* Ilopep>XuBaloTCs B KadeCTBe 3arpy30uHbIx SSD-aucku tumma NVMe
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Pasbembl

MapameTpbl
BIOS

KoHTponb
o6opypoBa-
HUnA

OnepaynoH-
Hble CUCTeMbl

MutaHune

Ceptuduka-
uusa

SPI TPM 2.0 IC (NUVOTON NPCT750)
1 xomopka COM-mopra
1 X KOJIOZIKA [/ISA fATYMKA BCKPBITHSA KOPITyca

1 x pasbeM 11 BeHTHIATOpA OXnnaxkaerns LIIT (4-KOHTaKTHbIIT)

* Pazpem TIPOLECCOPHOrO BEHTUIATOPA ITOAAEPKUBAET BEHTUIATOP C

noTpebnsembM TOKOM He 6oree 1 A (12 Br).

1 pazbeM JIs KOPITYCHOTO BEHTU/IATOPA (4-KOHTAKTHBbII) (CMapT-
PEryIATOp CKOPOCTY BPAILIEHNUSA BEHTUIATOPA)

1 KO/mOJIKa MOHO-BBIXO/IA

AMI UEFI Legal BIOS ¢ mopgep»xkoit rpadudaeckoro nHTepderica
IMoppeprxka GyHKIMIT Ipobyxaenns o crangapry ACPI 6.0
IMognepxxa SMBIOS 2.7

Taxometp: CPU, BeHTHIATOPHI KOpITyca

BecirymHas pa6oTa (c aBTOMAaTI4eCKOIl PeryInpoBKOil CKOPOCTU
BpallleHNA B 3aBUCUMOCTY OT Temmeparypsl 1I1): CPU,
BEHTW/IATOPBI KOpITyca

Perynuposka ckopoctu Bpauenus: CPU, BeHTUIATOPbI KOpITyca
JlaTuyK BCKPBITUA KOpITyca

KonTponp Hanpskenuit: +12 B, +5 B, +3,3 B, Vcore LITT
Microsoft® Windows® 10 (64-paspsignast) / 11 (64-paspsigHas)

1 x Pa3peM MOCTOSIHHOTO TOKA (TIOAZEP>KMBAIOTCST OTOKY TUTAHIST
Ha 19 B mocr. Toka)

FCC, CE

CosmectumocTb ¢ ErP/EuP (Heo6xomyum 610K MTaHus,

coorBeTcTByloumit crauiapry ErP/EuP)

mexnonozuu Untied Overclocking u ucnonv306anie UuHCMpymenmos paseona He3a6UCUMbLX

f Cnebyem yuumoleamo, ‘ﬂ‘nOPLlSZUH npm,geccupu, BKII0O4AA USMEHEHUe HACMPOeK BIOS, nPMMEHBHuC

npoussooumeneii, ConpsiceH ¢ onpedesneHHvIM puckom. Pazzon npoveccopa moxem cHu3umn

CcMabuibHOCMb CUCMeMbL UL 0ajice npu@ecmu K VIGBPEJ!C()EHLHO €e KOMNOHeHmos uycmpaﬂcm&

Paseon npoueccopu ocyuiecmensaemcs noiv3osamenem Ha cobcmeeHHbLil PMCK U 3a cobcmeeHHbILl

cuem. Mol He HeceMm 0MmeemcmeeHHOCb 34 603MONCHBLI Yu4ep6, 6bI36aHHbILL PA32OHOM NPOLecCopa.



1.3 YcTaHOBKa nepemblyek

YcraHoBKa TIEpEMbBIYEK ITOKa3aHa Ha PUCYHKE. HPI/I YCTaHOBKE II€PpEMBIYKI-KOIITa9Ka
Ha KOHTAKTBI IIEpEMbIYKA «3aMKHYyTa». Ecmm TII€pEMbIYKa-KO/IMNA4Y0K Ha KOHTAKTbI HE

YCTaHOB/IEHA, TIepEMbIYKa «Pa3OMKHYTa».

L

Short Open
ITepembrdka copoca 3amkHyTa: COHpOC HACTPOEK
Hactpoek CMOS CMOS
2-KOHTaKTHasg
(CLRCMOS1) PaszomkHyTa: [1o ymordanuio
TiepeMbIuKa

(em. cTp. 1, Ne 6)

CLRCMOSI ucnonbsyerca i yganenus ganapix CMOS. B namaru CMOS copepskarcsa
TaKue JaHHbIe O HACTPOJIKE CHCTeMBI, KaK CUCTEMHBDIII ITapOIb, JaTa, BPeMs I TapaMeTphl
HACTPOMKN cUCTeMBL. YTOOBI COPOCHUTD M OOHYINTD HapaMeTPhI CUCTEMbI Ha HACTPOIKI
10 YMO/TYaHNIO, BBIK/TIOUNTE KOMIBIOTED 1 USBJIEKWUTE BUIKY M3 PO3ETKH, a 3aTeM
KOJIITAYKOBOIA TTepeMbIuKoil 3aMKHMTe KOHTaKThl Ha CLRCMOSI Ha 3 ceKyHIbL.

ITocre copoca HacTpoek CMOS He 3a6yjbTe CHATD KOJIIIAYKOBYIO IlepeMbIuKy. [1pn
HeobxozmmMocTy copocuts Hactpolikr CMOS cpasy nocie o6xosienust BIOS cnavarna

nepesarpysute CUCTEMY, a 3aTeM BBIK/TIOUNTe KOMIIbIOTep Tepef copocom HacTpoek CMOS.

C6poc nacmpoex CMOS modxcem npusecmu k onpedesienuio 6ckpuimuio kopnyca. Imo6vr 06Hynumo
3anuch npedvldyuseeo onpedeneHUs 6CKpuimus Kopnyca, uchonvsyime napamemp Clear Status
(O6mynumv cocmosnue) BIOS.

B660D4-P1
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1.4 Konopgku v Pa3beMbl, PaCNONIOKEHHbIE Ha CUCTEMHON

njare

f Pacnonoxcenvie Ha cucmemoti naame konooku u pasvemvl HE sensomcs nepemviuxamu. HE

ycmanusﬂusuﬂme HA 3Mu KooOKU Llp(l3'b€]‘/lbl nepembmku—xaﬂnauxw Yemanoska HEPEMbl’-tEK’

KOANAYK08 HA IMU KOZIOOKU U Pu3‘bEMbl Moxcem 8vl3samov Heycmpaﬂumoe nuzpembeﬂue

CUCEeMHOTLI niameol.

Paswem Serial ATA3
(SATAL:
cm. cTp. 1, Ne 5)

10T pasbem SATA3
MpefHa3HaAYeH I MOAKTIOYeH NS
kabeneit jaHubIx SATA
BHYTPEHHIX 3a[IOMIHAOLINX
YCTPOJICTB /151 TIepefadn JaHHBIX

€O CKOPOCTBIO Jio 6,0 TouT/c.

Pasbempr BenTunaTopos HI1 e
(4-xonrakra, CPU_FANI)
(cm. cTp. 1, Ne 2)

FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

Ira MaTepyHCKas IJIaTa
cHab>XeHa 4-KOHTAKTHBIM
PasbeMOM JIA MATOUIyMAIEro
BentunAaTopa LI1. Ecin Bot
cobupaeTtech IOAKIIOYNTD
3-KOHTaKTHbIN BEHTUIATOP
OXJIaKJIeHNs TIPOIieccopa,
TIOZIK/TIOYAiTe ero K KOHTaKTaM
1-3.

PasbeMbl BEHTUIATOPOB
KopIIyca

(4-xonrakra, CHA_FAN1)
(em. cTp. 1, Ne 3)

CHA_FAN_SPEED
+5V
GND

FAN_SPEED_CONTROL

ITpenHasHauyeHbI A1
HONK/TIOYeHNsI Kaberiell pa3beMoB
BEHTU/IATOPOB U ITOAK/TIOYECHNA

4ePHOro IPOBOJjA K 3a3eM/ICHMIO.

Konopxa nocnenoBareibHOro
nopra

(9-konTakTHasz, COM1)

(em. cTp. 1, Ne 8)

Konongxa COM1 nogaepxusaet
TIOZIK/TIOYEHIIe MOTTY/IA

IoCnmefoBaTe/IbHOroO MopTa.



Komnopka st garamka

dra MaTepUHCKaA MjaaTa

B660D4-P1

BCKPBITUA KOPITyca GND TIOI/IePKMBAET TEXHOMOTHIO

(2-xonTakTHasA, P305) Signal onpefieneHns BCKPhITUA

(em. cp. 1, Ne 7) KOpITyca 110 CHATHIO BEPXHeit
yacTy Kopryca. Ins aToit
TEXHOJIOTMM HEeOOXO/IMM KOPITyC
¢ dynKumeit onpenenenys
BCKPBITHA.

Komomka BhiBOzIa ] IIpennasHayeHa s

ycunurens sByka 2,5 Barr Of—mono_ouT+ TORK/TIOYEH VIS {THAMIKA

O MONO_OUT-
(2-xonrakTtHbIL, MONOL1)

(cm. cTp. 1, Ne 4)

KopIyca.
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1 Introducao

Obrigado por comprar a placa mae B660D4-P1. Nesta documentagao, Capitulo 1 e 2 contém
a introdugdo da placa-mae e guias de instalagdo passo a passo.

Como as especificagoes da placa-mae e do software do BIOS podem ser atualizadas, o contetido desta
documentagao estard sujeito a alteragées sem aviso prévio.

1.1 Conteudo da embalagem

e Placa mae B660D4-P1

¢ 1 x Guia de Instalagdao Répida

e 1 x Dados Serial SATA com Cabo de For¢a (Opcional)
2 x Parafusos para Soquetes M.2 (Opcional)

1 x Parafuso para Modulo WiFi (Opcional)
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1.2 Especificacdes

Plataforma

CPU

Chipset

Memoéria

Slot de
expansao

Graficos

® 6,7-polx6,8-pol, 17,0 cm x 17,2 cm
¢ Design de condensador sélido

e Suporta 13° Ger. e 12° Gerado de Processadores Intel® Core™
(LGA1700)

¢ Design com 4 fases de alimentagao

¢ Suporta Tecnologia Hibrida Intel®

¢ Suporta Tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0

¢ Intel® B660

¢ Tecnologia de memoria DDR4 de dois canais

¢ 2x Slots DDR4 SO-DIMM

¢ Suporta DDR4 nao-ECC, uma memoria sem buffer até 3200*

* Por favor, consulte a Lista de Suporte de Memoria no site da ASRock
para obter mais informagao. (http://www.asrock.com/)

¢ Capacidade maxima da memdria do sistema: 64GB

¢ Suporta Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 da Intel”

¢ 1xsoquete M.2 (Chave E), suporta Médulo tipo 2230 WiFi/BT e
Intel® CNVi (WiFi/BT Integrado)

¢ Os gréficos incorporados Intel® UHD e as saidas VGA s6 podem ser
suportados com processadores com GPU integrada.

e Arquitetura Grafica Intel® X (Gen 12)

o Trés op¢des de saida de gréficos: 1 x HDMI, 1 x DisplayPort 1.4
(DP1), 1 x DisplayPort 1.2 (DP2)

¢ Suporta configuragio com trés monitores

e Suporta HDMI 2.1 TMDS Compativel com resolu¢ao max. até
4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz

e Suporta DisplayPort 1.4 com DSC (comprimido) resolugao max. até
8K (7680x4320) @ 60Hz / 5K (5120x3200) @ 120Hz

e Suporta DisplayPort 1.2 com DSC (comprimido) resolugao max. até
4K x 2K (4096x2304) @ 60Hz

57



e Suporta HDCP 2.3 com HDMI 2.1 TMDS Compativel e
DisplayPort 1.4/1.2 Portas

Audio e Codec de Audio Realtek ALC269
¢ 1x Entrada de MIC

¢ 1x Fone de ouvido

LAN e LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s PCIE x1
¢ Realtek RTL8111FP
e Suporta Wake-On-LAN
e Oferece Suporte a Protegio de Relampago/ESD
¢ Suporta Detec¢ido de Cabo LAN
e Suporta Energy Efficient Ethernet 802.3az
e Suporta UEFI PXE
e Suporta DASH

E/S do painel ¢ 1xbotdo Liga/Desliga

frontal ¢ 1x Entrada de Fone de ouvido
* 3 xPorta USB 3.2 Genl Tipo A (Suporta Protegao ESD)
e 1 x Porta USB 3.2 Genl Tipo C (Suporta Prote¢ao ESD)

¢ 1x Entrada de microfone

E/S do painel ¢ 1x Adaptador CC (Compativel com o adaptador de forca de 19V)*
posterior * Por favor, use o adaptador de forca de 90W para 35W CPU e
adaptador de for¢a 120W para 65W CPU.
e 1 x Porta HDMI
* 2x DisplayPort*
* (1 x DP co-lay D-SUB)
e 4 xPorta USB 3.2 Genl Tipo A (Suporta Proteciao ESD)
e 1 xPorta USB 3.2 Genl Tipo C (Suporta Protegao ESD)
e 1x Porta LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LINK e LED DE
VELOCIDADE)

Armazena- * 1x Conector SATA3 6,0 Gb/s, suporte NCQ, AHCI, Conector a
mento Quente
e 1x Hyper Soquete M.2 (M2_1, Chave M), suporta modo tipo 2280
PCle Gen4x4 (64 Gb/s)*
e 1x Ultra Soquete M.2 (M2_2, Chave M), suporta modo tipo 2280
PCle Gen3x4 (32 Gb/s)*
* Suporta NVMe SSD nos discos de inicializagao
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Conector

Funcées da
BIOS

Monitor de
hardware

SO

Energia

Certificacoes

SPI TPM 2.0 IC (NUVOTON NPCT750)
1 x Suporte porta COM
1 x Gabinete de Alimentac¢io de Intrusao

1 x Conector da ventoinha da CPU (4 pinos)

* O Conector do Ventilador de CPU suporta o ventilador de CPU de

alimenta¢do méxima 1A do ventilador (12W).

1 x Conector de Ventoinha de Chassi (4 pinos) (Controle de
Velocidade de Ventoinha Inteligente)
1 x Coletor Mono-Out

AMI UEFI Legal BIOS com suporte GUI
ACPI 6.0 compativel com eventos de despertar
Suporte SMBIOS 2.7

Tacometro da ventoinha: CPU, Ventoinha do Chassi

Ventoinha Silenciosa (Auto ajusta velocidade da ventoinha do chassi
pela temperatura da CPU): CPU, Ventoinha do Chassi

Controle multi-velocidade da ventoinha: CPU, Ventoinha do Chassi
Detecgao de ABERTURA da CAIXA

Monitoramento da tensio: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore

Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit
1 adaptador CC (Suporta adaptadores de forca CC 19V)
FCC, CE

Preparada para ErP/EuP (¢ necessaria uma fonte de alimentagdo

preparada para ErP/EuP)

Por favor, observe que existe um certo risco envolvendo overclocking, incluindo o ajuste das
defini¢oes na BIOS, a aplicagdo de tecnologia Untied Overclocking ou a utilizagdo de ferramentas de

overclocking de terceiros. O overclocking poderd afetar a estabilidade do sistema ou mesmo causar
danos nos componentes e dispositivos do seu sistema. Ele deve ser realizado por sua conta e risco.
Nao nos responsabilizamos por possiveis danos causados pelo overclocking.
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1.3 Configuracao dos jumpers

A imagem abaixo mostra como os jumpers sdo configurados. Quando a tampa do jumper é
colocada nos pinos, o jumper é "Curto". Se nao for colocada uma tampa de jumper nos pinos,
o jumper é "Aberto".

W W

Short Open
Apagar o Jumper CMOS @E Curto: Apagar CMOS
(CLRCMOSI1) Abrir: Padrao

umper de 2 pinos
(ver p.1,N.°6) Jump P

CLRCMOS1 permite que vocé apague os dados no CMOS. Os dados no CMOS incluem
informagdes de configuragdo do sistema, tal como senha do sistema, data, hora e
parametros de configuragio do sistema. Para apagar e reinicializar os pardmetros do
sistema na configuragdo padrio, desligue o computador e retire o cabo de alimentagao,
utilizando em seguida a tampa do jumper nos pinos de CLRCMOS1 durante 3 segundos.
Por favor, ndo se esquega de retirar a tampa do jumper depois de apagar o CMOS. Se
vocé precisar apagar o CMOS logo ap6s ter terminado uma atualizagio da BIOS, deverd

primeiro iniciar o sistema e voltar a encerra-lo antes de apagar o CMOS.

Se vocé apagar o CMOS, poderd ser detectada a abertura da caixa. Ajuste a op¢ao do BIOS
"Limpar estado” para limpar o registo anterior de estado de intrusdo no chassis.
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1.4 Suportes e conectores onboard

Os conectores e suportes onboard NAO sdo jumpers. NAO coloque tampas de jumpers sobre estes
terminais e conectores. Colocar tampas de jumpers sobre os terminais e conectores ird causar danos
permanentes a placa-mae.

Conector Serial ATA3 Este conector SATA3 suporta
(SATAL: cabos de dados SATA para
ver p.1, N.° 5) dispositivos de armazenamento

interno com uma taxa de

transferéncia de dados de até

6,0 Gb/s.
Conectores do ventilador 4.3 21 Esta placa mae inclui um
da CPU conector de ventilador da CPU
(CPU_FANI1 de 4 pinos) GND (Ventilador silencioso) de
FAN_VOLTAGE
(ver p.1,N.°2) CPU_FAN_SPEED 4 pinos. Se vocé pretende

FAN_SPEED_CONTROL
conectar um ventilador da CPU

de 3 pinos, por favor, conecte-o

ao Pino 1-3.

Conectores da Ventoinha Por favor, conecte os cabos do
do Chassi
(CHA_FANI1 de 4 pinos)

(ver p.1, N.° 3)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED

+5V

GND

ventilador aos conectores do
ventilador e corresponda o fio

preto no pino terra.

Suporte da porta serial
(COML1 de 9 pinos)
(ver p.1,N.° 8)

Este suporte COM1 recebe um

modulo da porta serial.
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Suporte de intrusdo do
chassi

(P305 de 2 pinos)

(ver p.1,N.27)

GND
Signal

Esta placa-mae suporta a fungao
de deteccao de ABERTURA da
CAIXA que detecta se a tampa
do chassi foi removida. Esta
fungao requer um chassi com

design de detecgdo de intrusao.

Coletor de Saida Amp de
Audio 2,5W

(MONOI de 2 pinos)
(ver p.1,N.0 4)

MONO_OUT+
MONO_OUT-

Por favor, conecte o alto-falante
do chassi a este suporte.
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1 Wprowadzenie

Dziekujemy za zakup plyty gléwnej B660D4-P1. W niniejszej dokumentacji, rozdzialy 1 i 2

zawierajg wprowadzenie do plyty gléwnej oraz przewodnik instalacji krok po kroku.

Poniewaz specyfikacje plyty glownej i oprogramowanie BIOS mogq zosta¢ zaktualizowane, zawartos¢
tej dokumentacji moze zosta¢ zmieniona bez powiadomienia.

1.1 Zawartos¢ opakowania

Plyta gléwna B660D4-P1

1 x Skrécona instrukeja instalacji

1 x kable danych z kablem zasilania SATA (Opcjonalne)
2 x $ruby do gniazda M.2 (Opcjonalne)

1 x $ruba do modutu WiFi (Opcjonalne)
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1.2 Specyfikacje

Platforma

CPU

Chipset

Pamiec

Gniazdo
rozszerzenia

Grafika

6,7 calax 6,8 cala, 17,0 cm x 17,2 cm
Konstrukcja kondensatorami statymi

Obstuga 1391 12" generacji procesoréw Intel® Core™ (LGA1700)
Sekcja zasilania 4 Power Phase Design

Obstuga technologii Intel” Hybrid

Obstuga technologii Intel® Turbo Boost Max 3.0

Intel® B660
Technologia pamigci Dual Channel DDR4

2 x gniazda DDR4 SO-DIMM
Obstuga niebuforowanej pamig¢ci DDR4 non-ECC, do 3200*

* Sprawdz liste obstugiwanej pamieci na stronie internetowej ASRock

w celu uzyskania dalszych informacji. (http://www.asrock.com/)

Maks. wielko$¢ pamieci systemowej: 64GB
Obstuga Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

1 x gniazdo M.2 (Key E), z obstuga modutu WiFi/BT typu 2230 i
Intel® CNVi (Zintegrowany WiFi/BT)

Whbudowana grafika Intel” UHD i wyjécia VGA sa obstugiwane
wylacznie z procesorami, ktore majg zintegrowane GPU.
Architektura grafiki Intel® X° (Generacja 12)

Opcje trzech wyj$¢ graficznych: 1 x HDMI, 1 x DisplayPort 1.4
(DP1), 1 x DisplayPort 1.2 (DP2)

Obstuga trzech monitoréow

Obstuga HDMI 2.1 TMDS zgodnosci z maks. rozdzielczo$cig do
4K x 2K (4096x2160) przy 60Hz

Obstuga DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany) maks.
rozdzielczo$¢ do 8K (7680x4320) przy 60Hz / 5K (5120x3200) przy
120Hz

Obstuga DisplayPort 1.2 z DSC (skompresowany) maks.
rozdzielczo$¢ do 4K x 2K (4096x2304) przy 60Hz
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Audio .

LAN .

Przedni panel °
Wejscia/ =
Wyjscia .

Tylny panel .

Obstuga HDCP 2.3 przy zgodno$ci z HDMI 2.1 TMDS i porty
DisplayPort 1.4/1.2

Realtek ALC269 Audio Codec
1 x MIC IN

1 x stuchawek/zestawu stuchawkowego

1 x PCIE Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Realtek RTL8111FP

Obstuga Wake-On-LAN

Obstuga zabezpieczenia przed wyladowaniami atmosferycznymi/
ESD

Obstuga wykrywania kabla LAN

Obstuga Energy Efficient Ethernet 802.3az

Obstuga UEFI PXE

Obstuga DASH

1 x Przycisk zasilania

1 x gniazdo stuchawek/zestawu stuchawkowego

3 x port USB 3.2 Genl typu A (obstuguje zabezpieczenia ESD)
1 x port USB 3.2 Genl typu C (obstuguje zabezpieczenia ESD)
1 x gniazdo wejécia mikrofonu

1 x gniazdo zasilania DC (zgodne z zasilaczem 19 V)*

Wejscia/ * Korzystac z zasilacza 90W dla CPU 35W i zasilacza 120W dla CPU
Wyjscia 65W.

1 x port HDMI
2 x DisplayPort*

* (1 x DP co-lay D-SUB)

Przechowy- o
wanie U

4 x port USB 3.2 Genl typu A (obstuguje zabezpieczenia ESD)
1 x port USB 3.2 Genl typu C (obstuguje zabezpieczenia ESD)
1 x port LAN RJ-45 z LED (LED ACT/LINK i LED SPEED)

1 x ztgcze SATA3 6,0 Gb/s, obstuga NCQ, AHCI i Hot Plug

1 x Hyper M.2 Socket (M2_1, Key M), z obstuga trybu 2280 PCle
Gen4x4 (64 Gb/s)*

1 x Ultra M.2 Socket (M2_2, Key M), obstuga trybu typ 2280 PCle
Gen3x4 (32 Gb/s)*

* Obstuga SSD NVMe, jako dyskéw rozruchowych
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Ziacze e SPITPM 2.0 IC (NUVOTON NPCT750)
e 1x zlacze gtéwkowe portu COM
¢ 1x zlacze gléwkowe funkcji naruszenia obudowy
e 1x zlacze wentylatora CPU (4-pinowe)
* Ztacze wentylatora CPU obstuguje wentylator CPU maksymalnym
pradem zasilania wentylatora 1A (12W).
e 1 x zlgcza wentylatora obudowy (4-pinowe) (Inteligentne sterowanie
predkoscia obrotowa wentylatora)

1 x zlacze gtéwkowe wyjscia mono

Funkcja BIOS * Obsluga starszych wersji BIOS AMI UEFI z GUI
e Zgodnos¢ zdarzen wybudzania z ACPI 6.0
e Obstuga SMBIOS 2.7

Monitor * Obrotomierz wentylatora: CPU, Ztgcza wentylatora obudowy
sprzetu e Cichy wentylator (Automatyczna regulacja predkosci obrotowej
wentylatora obudowy przez temperature CPU): CPU, Zigcza
wentylatora obudowy
¢ Kontrola wielu predkosci obrotowych wentylatora: CPU, Ztacza
wentylatora obudowy
* Wykrywanie OTWARCIA OBUDOWY
e Monitorowanie napigcia: Napiecie rdzenia CPU Vcore +12 V, +5'V,

+3,3V
System * Microsoft® Windows® 10 64-bitowy / 11 64-bitowy
operacyjny
Zasilanie * 1x gniazdo pradu statego (Obstuga zasilaczy pradu stalego 19 V)

Certyfikaty e FCC, CE
* Gotowos¢ do obstugi ErP/EuP (Wymagane zasilanie z gotowoscia

obstugi ErP/EuP)

Nalezy pamietal, ze przetaktowywanie jest zwigzane z pewnym ryzykiem, wlgcznie z regulacjg
A ustawieti w BIOS, zastosowaniem Untied Overclocking Technology lub uzywaniem narzedzi
przetaktowywania innych firm. Przetaktowywanie moze wplywaé na stabilnos¢ systemu lub nawet
powodowac uszkodzenie komponentow i urzgdzeti systemu. Powinno to zosta¢ zrobione na wlasne
ryzyko i koszt. Nie odpowiadamy za moZzliwe uszkodzenia spowodowane przetaktowywaniem.
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1.3 Ustawienia zworek

Ta ilustracja pokazuje ustawienia zworek. Po umieszczeniu nasadki zworki na pinach,
zworka jest “Zwarta”. Jesli nasadka zworki nie jest umieszczona na pinach, zworka jest
“Otwarta”.

o W

Short Open
Zworka usuwania danych Zwarcie: Usuniecie danych z
z pamieci CMOS . pamieci CMOS
2-pinowa zworka
(CLRCMOSI1) Otwarcie: Domyslne

(sprawdz s.1, Nr 6)

CLRCMOS1 umozliwia usuniecie wszystkich danych z pamigci CMOS. Dane w pamieci
CMOS obejmuja informacje o konfiguracji systemu, takie jak hasto do systemu, date, czas
i parametry konfiguracji systemu. W celu usuniecia i zresetowania parametréw systemu
do ustawien domy$lnych, wylacz komputer i odlacz przewdd zasilajacy, a nastepnie uzyj
nasadke zworki do zwarcia na 3 sekundy pinéw CLRCMOSI. Nalezy pamieta¢, aby po
usunieciu danych z pamieci CMOS zdja¢ nasadke zworki. Jesli wymagane jest usuniecie
danych z pamigci CMOS po zakonczeniu aktualizacji BIOS, przed rozpoczeciem usuwania

danych z pamigci CMOS nalezy najpierw uruchomi¢ system, a nastgpnie wylaczy¢ go.

Po usunigciu danych z pamigci CMOS, moze by¢ wykrywane otwarcie obudowy. Wyreguluj opcje
BIOS “Clear Status (Stan usuwania)”, aby usung¢ zapis poprzedniego stanu naruszenia obudowy.
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1.4 Wbudowane zfacza gtéwkowe i inne ztacza

Whbudowane ztgcza glowkowe i inne zlgcza sq bezzworkowe. NIE nalezy umieszczaé zworek nad
A tymi zlgczami glowkowymi i ztgczami. Umieszczanie zworek nad ztgczami glowkowymi i zlgczami

spowoduje trwate uszkodzenie plyty gtownej.

ZYacze Serial ATA3 To ztacze SATA3 obstuguja kable
(SATAI: danych SATA dla wewnetrznych
sprawdz s.1, Nr 5) urzadzen pamigci z szybkoscig

transferu danych do 6,0 Gb/s.

ZYacza wentylatora CPU 4 3 21 Ta plyta gtéwna udostepnia
(4-pinowe CPU_FANT1) 4-pinowe zlacze wentylatora
(sprawdz s.1, Nr 2) GND CPU (Cichy wentylator). Jesli
FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED planowane jest podlaczenie

FAN_SPEED_CONTROL

3-pinowego wentylatora CPU,
nalezy je podiaczy¢ do pinéw 1-3.

Zkacza wentylatora Podlacz przewody wentylatora

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED

+5V

GND

obudowy
(4-pinowe CHA_FAN1)
(sprawdz s.1, Nr 3)

do zlaczy wentylatora i dopasuj
czarny przewod do styku masy.

Zkacze gtéwkowe portu To ztacze gtéwkowe COM1

szeregowego obstuguje modul portu
(9-pinowe COM1)

(sprawdz s.1, Nr 8)

szeregowego.
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Zkacze gtéwkowe czujnika
naruszenia obudowy
(2-pinowe P305)
(sprawdz s.1, Nr 7)

GND
Signal

Ta plyta gtéwna obstuguje
funkcje wykrywania OTWARCIA
OBUDOWY, ktéra wykrywa
zdjecie pokrywy obudowy.

Ta funkcja wymaga obudowy

z konstrukejg wykrywania

naruszenia obudowy.

Zlacze gtowkowe wyjscia
wzmacniacza audio 2,5 W
(2-pinowe MONO1)
(sprawdz s.1, Nr 4)

MONO_OUT+
MONO_OUT-

Podlacz to tego zfacza
glowkowego glosnik obudowy.
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e 6.7 2XI x6.82X[,17.0cmx 17.2 cm

o &2|E 2N 7X

e 13 M1 2 12 AITH Intel® Core™ Z2 AN X2 (LGA1700)
o 40 M AN 22X

¢ Intel® Hybrid 7= XI&

¢ Intel® Turbo Boost Max 3.0 Technology Xl &

¢ Intel® B660

e 5 X< DDR4 OII22l D=

e DDR4 SO-DIMM &% 2 i

e DDR4 =|CH 3200+ H| ECC HIHHIH Ol 22| XI&

* It HEE 2A0tAIH ASRock ZAIOIEN Ae HIRel XA
S22 HXo AL . (http://www.asrock.com/)

o ANAEIHR2l 20 2 : 64GB

¢ Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 XI &

EJ1) 1 04, Ete 2230 WiFi/BT 2& ¥ Intel®
CNVi(S & & WIFi/BT) XI&

o

e Intel® UHD efEA LHE -QOl H|=L W VGA S22 GPU S
T2MAZ0 XIAE 2= ASLICEH.

e Intel® X° D2/ O &R (Gen 12)

o 2HE == & Al JH: 1 x HOMI, 1 x DisplayPort 1.4 (DP1),
1 x DisplayPort 1.2 (DP2)

o MF 2LIH XI&

e HDMI 2.1 TMDS K& (ZIH cHAt S 4K x 2K (4096x2160) @
60Hz)

o Z|0f cHAZJF 8K (7680x4320) @ 60Hz / 5K (5120x3200) @
120Hz ©1 DSC(&=) 2| DisplayPort 1.4 & XI&&LICH.
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DisplayPort 1.2 £ X2 &LICtH.
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SPI TPM 2.0 IC (NUVOTON NPCT750)

¢« COMZE Gl 14

o MAI & GIC 1K

e CPU ® HYIEH (4 &) 1 4

* CPU ™ HUlEf= M M20] 201 1A(12W) & CPU ™

HEE

K2 ELICH.
o MAIEH HUE (4 8) 100 (ADLE ® 5% HMO)
e 2 EH GG 1K
BIOS JI=s e GUI XI&E M3ct= AMI UEFI H&td BIOS
e ACPI 6.0 === 20/2 & O|HIE
e SMBIOS 2.7 X &
St=RIO e HM EIR0IE : CPU, HYH
2LH o MAS H(CPU 20 OIS MAI H £& Its ).

CPU, H4IH
e WOE £% MO : CPU, HHH
e J0IA 282X

o M 2LIEHE : +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore

(ON) ¢ Microsoft® Windows® 10 64 HIE / 11 64 HIE
k! e DC ™ 1 xJH (19V DC &2 O{RHE X&)
U= e FCC, CE

e ErP/EUP At Jts (ErP/EUP AFE Jts HAZBSEI 22)

ERE MESlE XE ZEolE QUIEZRZN=E 0l 82 RIF0| MELCH=E XHs

REHIAIR. RBIE 222 AL HEH0| FES FIL X0 AIAES AE 248
X0 242 Q8 +2 JSLILH LHEZZ2 A AAZ FE I HIES 2/+611
OflOF BfLICH. SAt=s RBI2 22101 Slof 24E + A= 40 CHHA 220l ASLICH

f BIOS 8&F = & 517{L} Untied Overclocking Technology € Z&35t7{Lt EF A2 @BI2Z22]
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Alelg ATA3 HH4H

0l SATA3 H4 B = 2

(SATAT: 6.0 Gb/s CIOIEl & &5
1HOIXl, 58 &= &XF) HBste e N& 22X
SATA HIOIEf Jl0I2S
X & BHLICE.
CPU ® {4 $ 321 0l DIES0E 4 21 CPU
(4 E CPU_FANT) (HAaS ™) HUEI 8IS O
(1HOIXI, 28 &= &X) Fas oL AGE ASLICH. 38 CPU BS
HHSIHE T2 T 1-30f
FAN_SPEED_CONTROL
HATIAAIR .
MAL B 51 e Ef B HOISS B HUEHO
(4 E CHA_FAN1) FANSPEED CONTROL 151D 2424 210018
(1 HOIX , 38 &= v YO HBFIAAIL
EZx)
A2lg ZE GiH 0l COM1 Bl Al2lg ZE
(9 & COM1) 2sg AU
(1 HOIX , 88 &= &X)

75



MAI &2 8l : 0l DHHBE S Al HHOH

(2 ® P305) G MAE 22 012 2Xots

(1 HOIXI , 7 &1 8= &X) stane! oI~ @e 27 152
XI2ELICH 0l s
NESHEE AA B BT
S HEE MAIZ AF2EHOF
sLICH.

2.5W 02 T = 5 ] MAlI ATIHE O sl Ol
(2 ! MONOT1) O] ' Of MONO_ouT+ HZESIA AL .

3 2 O} MoNo_ouT-
(1 HOIXl, 48

&= &x)



B660D4-P1

11EC&IC

B660D4-P1 ¥ P —R—REBEHWV PN EHONESTEVET, COEDS
1 & 2 FIIE, Y —R—ROFHHE R Ty THOA VA=)V A RHHEE N
TVET,

NP —IR—FDfL#E BIOS V7 MU TG EH ENDCEDN D B728, CDY =27 )VDANE
ETPERUCEETZCEDBHDET,

1.1 N\vIr—Y0RA

e B660D4-P1 ¥H'—HR—F

o 1xIAVIAVAN—IVHAR

o 1xSATA 7—X (BT —7 @) A7 >ar)
e 2xM2 Vv hHRL 7 vay)

o 1XWiFi EVa—/VHRL T ay)

77



78

1.2 1%

75vk
7+—L

CPU

FyvTyh

*EY

HRRROY b

G571499R

67 1F x68A42F,17.0cmx17.2 cm
LN AN o

513 A & 12 AL Intel® Core™ 7Tty B —IT Kt
(LGA1700)

S R = — XA

Intel® Hybrid Technology (X itx

Intel® Turbo Boost Max 3.0 Technology (ZX s

Intel® B660
T a7 )V F+ > %)V DDR4 XV KERE

2 x DDR4 SO-DIMM AH
B¢ K 3200 D DDR4 /> ECC, 7>/ 73 77— R ATV i

* FEHIC DUV TR, ASRock T 7 A bDAEY—HR—h—Ex
S TLIZE W, (http://www.asrock.com/)

VAT LAEY DR KA 64GB
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 IZX i

1xM2 Y7k (Key E), %4 7 2230 Wi-Fi/BT €V 2—VEBELT
Intel” CNVi (87 Wi-Fi/BT) ICH G

Intel* UHD 7T 71w 7 ANKE Y27 )VBX T VGA H 1.
GPU IZiiG NI 0y P —DHRTHR—hENET
Intel’ X° 7574 I A 7—FT7F % (Gen 12)
3DDT T T4 IAMIIAT a1 1x HDML,

1 x DisplayPort 1.4 (DP1), 1 x DisplayPort 1.2 (DP2)

3 BDEZZ—ITHIG

HDMI 2.1 TMDS A HUT KIS SR ARMEE 4K x 2K (4096x2160) @
60Hz

DSC (JEAii) e K5I 8K (7680x4320)@60Hz/5K (5120x3200)
@120Hz C DisplayPort 1.4 ZHR—rLE T

DSC (FEfi) i R ARG 4K x 2K (4096x2304) @ 60Hz T
DisplayPort 1.2 ZH R— kL E T
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F—71F

LAN

7avk
INZIVI/O

Y7 NIV 1/0

A=Y

HDMI 2.1 TMDS H#:35 X U DisplayPort 1.4/1.2 R— T
HDCP 2.3 ZHR—FLET

Realtek ALC269 A —T A 2—F v
1xXATAT]
LxN\YRTFY [Ny Yk

PCIE x1 /7€ ; LAN 10/100/1000 Mb/s

Realtek RTL8111FP

Wake-On-LAN (V= A7 4> F)IZHIt

H / EEEUNE (ESD) PRAEISHIG

LAN 7 —"7 JUR IS RS

IRV F—HRDOI A —Y v b 802.3az B R—h
UEFI PXE Z 8 R—h

DASH 7245 R—hk

1 x AR

LxN\Y T4V [Ny Ry vy

3x USB 3.2 Genl Type-A R — b GHEXUNE (ESD) fRAEIHIG)
1 x USB 3.2 Genl Type-C R — I (§#EXUNE (ESD) (RFEITHTIE)
Lx AT ¥ D

1xDC Vw7 9V BT BT RIS *

*35W CPU D& 90W T 7 X 7 %% 65W CPU D ElE
120W BT R 27 @ LU TIZEW,

1 x HDMI K—h
2 x DisplayPort*

* (1 x DP co-lay D-SUB)

4x USB 3.2 Genl Type-A R— b (FESUE (ESD) fRFEICHRIL)
1x USB 3.2 Gen1 Type-C ;R— I (XU (ESD) PRaIH )
LED f¥ 1 x RJ-45 LAN ;R— (ACT/LINK LED & SPEED LED)

1 x SATA3 6.0 Gb/s I% 7% NCQ, AHCL BX U Fy hT55
HEREIT NG

1 x Hyper M.2 V7w b (M2_1,F— M), X1 7 2280 PCle Gen4x4
(64 Gb/s) E—RITHHIE *

1x Ultra M.2 V7 & (M2_2, F— M), ZA 7 2280 PCle Gen3x4
(32 Gb/s) E—RITHHE *

i) T ¢ 2272 LT NVMe SSD 1A Jits
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RT3 e SPITPM 2.0 IC (NUVOTON NPCT750)

e 1xCOM R—r\yH—

o IxVY—IAVM—TVarnyi—

e 1xCPUZ7>aARTZ (4¥Y)
*CPU 77 AT RIFRA 1A (12W) DFEFID CPU 77 IS HhIS
LET,

o IxVY—YTIryaARTR (AEY) (AR—RT 7B E)
o I1xE/TIVHITINYZ—

BIOS H#&E * AMI UEFI Legal BIOS, GUI ¥ K — M &
o ACPL6.OYERYT AT T ANV
e SMBIOS 2.7 Y R—F

IN—F9x7 o T7URIAA—Z:CPU,.Iv—T7Y
E=42— o WET 7 (CPUTRBICIE> T v — 7 7 il H IR
CPU, Y v —>T 7Y
o T7URIVFIEENRIE: CPU T —T T 7Y
o 7 —ARABARAD
o WEIERMH: 412V, +5V, +3.3V, CPU Vcore

(o) e Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit
EiE e 1xDC Vv w7 (19V DC OFEIFRT R T 27 R—h)
SR e FCC.CE

e ErP/EuP Ready(ErP/EuP XIS e JRILAASEE DA H T )

oy Y — )LD EEE G A —IN— Ty IIiE, —E DV ENFETDTITE
FHLIEE A= N—00v0F LS AT ADRLIEIC T 2TD, S XTADIAY K= B
RTNARDWHE T B EDBDET, CHIZ DAL TITo TTEE W Yt Tld A —/3—2
0w 71k BHMIRDEEIEE WD RET DTS THAEIIZE N,

f BIOS #E DF#E, 7> A’ RA—IN—2 100 072/ 02 —Di Y — R/ S—7¢ DA —/N—



13 JvVIN—ERE

COATANE, V¥ I—DRESTEERLUTOET, Vv /8 —Fv v THE I
ToTWVBE Vv =3[ a—k T, Vv —Frw B E > TR,
BEICE. Vv —E A —T 19,

o W

Short Open
CMOS 7V 7 Vv /78— g—k: CMOS DZVT
(CLRCMOS1) F—T FTFIVE

Q¥ TR 8=
(p.1.No. 6 ZH#H)

CLRCMOS!1 1. CMOS DT —2=E7VT§5TEMNTEET,CMOS DT —HIIE,
VAT LSAT— R Hi KL VAT LGRENRTA—R—I5 E DV AT LSE D
GENFTHELC T IAINRREICVATLISTGA—=RZ—2) 2y h g 5Iid, OV
Ea—2—DFEFZY0 EBFRI—REHRE, v 8—Fr v 2 HHLT,
CLRCMOS1 DY IC 3 BT a—FLET,CMOS 27V 7 Liciid Tv > /3 —Fv vy
T RO T D% SNRNEIICLUTLIEE W, BIOS %7 75— ~M%, CMOS #2717
T2REDHUE RPN AT LEREI L, 2N CMOS 7777372115
B vy bR UTLIEE L,

CMOS 22179 2E, r—XDBDRHIZ NS CEDBDE T, LIgTDEv—+4> M b—
TSR T—RR G AT B ICIE, BIOS 4772 5> 5 Clear Status (R 7—X X D72 |
TAEELTSIEE 0,

B660D4-P1
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14 AVR—ROANYR—EAXRT4

DpIN—F T E BN TLIEZ N X —BL TR R 27N —F v T %

f FUR— RN Z—ETARTRE7 2N—TldH D EC Ao CNENY X —ETRTXITIE

W BE, NP —R—FICWEHRIEN R C D BHE T,

U7 )V ATA3 AT R
(SATA1:
p.1.No. 5 ZH)

T SATA3 AT Z—IZ,

B 6.0 Gb/s D7 — X%
THNEBARL—F 81 2D

SATA 7= —"7 )Vt R—

FLET,

CPU 77V AR R—
(4 ¥ CPU_FAN1)
(p.1.No. 2 &)

4 3 2 1

GND
FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

ZOXYP—R—RiZ 4 ¥ CPU
Ty (EET 7)) AT R
MEHENTOET3EVD
CPU 77 > 72 tiehi I B AaIci3,
Y2 13 1L TLIEE N,

=T AXRTR
(4 ¥ CHA_FAN1)
(p.1.No. 3 1)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED

+5V

GND

Ty r—=)\WT7y AT
RITHR L BT AV 2T —
A ECHEDETLIIZEN,

ST VRS —
(9 ¥~ coM1D)
(p.1.No. 8 ZIi)

82
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A=AV ML=V
Ny R —

(2 ¥ P305)

(p.1.No. 7 ZI®)

GND
Signal

ZOYP—R—RiE>r—%
IN—=H BTSNz

T %, — ABH BRI GE
PR—FLET, TOMEBEICIE,
=AY NIV—Ta R
RetEnzory—y R ETY,

25W A =T 4TS
HANw 2 —

(2 €~ MONO1)
(p.1.No. 4 )

Of— MONO_OUT+
O MONO_OUT-

TV AE—H—TTDN\Y
R—ITHERELTIEE W,
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Zax

& J1
BIGIE 32 B660DA-PT £, EAIEH, 51 EME 2 ENAERIFEANBMA

dErs
R Eo

—
.

)4'}

Q BF ERHEH BIOS 1A RE BB, [ElE, AXISHIABTERELHITEY, BTBIT
A,

1.1 6%

B660D4-P1 £ 4R

1 x BB T4

1x 817 SATA SUBHRIRL (1)

. 2x 2 (M2 BOEA) (&)
o Ix B2 (HEWIFBRER)  (£1)



B660D4-P1

1.2 #4%

CPU

I RE

B+

e 6.7 %Tx6.8%F, 17.0cmx17.2cm
o REMBRAHEIT

o #5813 RFNEE 12 KX IntellX] Core™ 4:328% (LGA1700)
o 4 EiREHRIRIT

o 3#% IntelX] Hybrid Technology

o 3#% IntelX] Turbo Boost Max Technology 3.0

« IntellX] B660
o Wi&;E DDR4 REHA

e 2xDDR4 SO-DIMM #&
o 3 DDR4 FEECC. FEEMHNTE, JRiEZFIE 3200%

* &S AL E MG ER Memory Support List (REX#5%K)
TR, (http://www.asrock.com/)

- RENFEHRABTE: 64GB
o 3§ IntelX Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

o 1xM.2 Socket (Key E), 3x#5ZE2! 2230 WiFi/BT #3540 IntelX
CNVi (&5 WiFi/BT)

o 2H GPU &R I4LIE 88 7 3 #% Intel ) UHD Graphics W E3L
#VGA it

o IntellX] X EIF2424 (Gen 12)

o 3NERMMIED: 1xHDMI. 1 x DisplayPort 1.4 (DP1).
1 x DisplayPort 1.2 (DP2)

o YH=ABTE

o F$%3R% TMDS B9 HDMI 2.1, 60Hz Bf& Ko ##FiE
4K x 2K (4096x2160)

o 3 #% DisplayPort 1.4, DSC (FE4E) |AHWERM A
8K (7680x4320) @ 60Hz / 5K (5120x3200) @ 120Hz

o X #% DisplayPort 1.2, DSC (%) |RADPRIE
4K x 2K (4096x2304) @ 60Hz
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o 5 HDCP 2.3 %3&% HDMI 2.1 TMDS L% DisplayPort 1.4/1.2
pifu|

=il o Realtek ALC269 =54 iRl 25
o TXZERRIMN
o 1xKEKXEH /EH

LAN » PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
o Realtek RTL8111FP
o ¥ Wake-On-LAN (] Lnfg)
o X ¥FER /ESD fRIF
o ZHF LAN 850
o MHEEBERMIAKM 802.3az
o 37#% UEFI PXE
o # DASH

HIER 1/0 o 1xRIRRHA
o 1xEHHEAL
e 3xUSB3.2Gen1 A 2:80im 0 (2% ESD fRF)
e 1xUSB3.2Gen1 C#AxMA (32 ESD fR4F)
o TxEZERRMANGEL

FER /0 o TxEiRMEIL (FE19VHERERS) *

*35W CPU {#/ 90W FLIRIEECEE, 65W CPU fF 120W BIRIE
Be g,

e 1xHDMI %O

» 2xDisplayPort*
* (1 x DP co-lay D-SUB)

e 4xUSB3.2Gen1 A &K (2 ESD &)

e 1xUSB3.2Gen1 C#AHNO (Z#F ESD &)

e TxRJ-45LAN %0, % LED (ACT/LINK LED #n SPEED

LED)

TEi& o 1xSATA36.0Gb/s #H, 3#F NCQ. AHCI #R#fHk
o Ix#BHM2#ZEO (M2_1, Key M) , #5232 2280 PCle
Gen4x4 (64 Gb/s) #= *
o Ix#BHEM23EO (M2_2, KeyM) , z#52EEI 2280 PCle
Gen3x4 (32 Gb/s) #thk *
* % 4% NVMe SSD B{ER#&E
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O e SPITPM 2.0 IC (NUVOTON NPCT750)
o 1 x COM i O R
o 1xHLEENEH
e 1xCPUREED (4%h)
*CPU RUB#EO X &S 1A (12W) THZEE CPU KA,
o IxHFEREED (451 (FEEREEEZH)
o 1 x BATH M

BIOS « AMI UEFI Legal BIOS, 3%#% GUI
hEEYE = o ACPI6.0 FEAMEBEEH
o 5 SMBIOS 2.7

TR MR o REEERIT: CPU. HLFERE
o BENE (IR#E CPUREBIRABNENGREE) :
CPU. HlFEXES
o XEBESMEEES: CPU. HFHEXE
o CASEOPEN (#1#83T7F) #am
o HAEMIE: +12V. +5V. +3.3V. CPU Vcore

RIERS o MicrosoftX Windows[X| 10 64 {i£ /11 64 {it
i o IxEMHEIL (% 19V EiARIRERES)
NE « FCC. CE

o ErP/EUP X35 (FZE 4% ErP/EUP RIFEIR)

HHEHITR. BYFRESHNERAERIFREN, BEXNRARAMHFIREERTITF. AT
XU TAER R BB RS FIZE M, HARE B FBSTTIE B A A 55

é TMREIBREA—ENE, GIFIH%EBIOSIRE, KA "HHBNHRA" , REFAE=
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1.3 B&LixE
WERFOMEENE, HRERETRLSHI LR, B “EH . MR
MEREEREE, e TR

w W

Short Open
&Rk CMOS B2k @E . BB CMOS
(CLRCMOS1) 2 6Bk FrE&: EKiIA

(ME1TT, E61)

CLRCMOS1 2 iF &R CMOS HEIEHE. CMOS HHEIREERFKIRERE, MR
SR, BE. MEMRRRESY. EERNEERESHABINRE, BXH
HEY, HTRIELKES, REEMARKIEERE CLRCMOST LEISHH 3 ), EiClE
Bk CMOS RN T BhEkiE, MREFEERISTH BIOS EHfFiER CMOS, T
MERMARLG, FEXABENITHER CMOS #B#IE.

WREERR CMOS, HLAEFTHLKRME], &1 BIOS 217 “Clear Status”  (ARRIAZ)
VBB BRI — LA RN IRZSATIER.



B660D4-P1

1.4 tREHERFEO

REEMFEOT BB, TEIGREIGRE X LRI O L, 1Bk IESE X LI
O L2 E RIS H K R IEIRIF,

BT ATA3 #0 Itk SATA3 #: O 2 HEUREWIE
(SATAT: [ X5 M 6.0 Gb/s FINEREE

WEI1R, E51) & H SATA #iE%.

CPU XE#O 43 21 e MR 4 5 CPU UG (B
(4 $t CPU_FANT1) BEXE) #0, MEEITEEZE
(RE1H, H24) Too — m3gcPURE, BHTER

CPU,F;N,SPEED il]%-]-ﬂf[] 1-3,

FAN_SPEED_CONTROL

B R & EREE KU E O I
o easeen - E B IR,
GND

MiEREZEO
(4 $t CHA_FAN1)
(M1, #E31)

BRiTIHAESL Lt COM1 ##E3k T # R fTui L 4%
(9 £t COM1) B,

(M1, E81)
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AR NEL
(2 $t P305)
(ME1TT, E7T1D)

GND
Signal

It E R # CASE OPEN (#1385
T70) ®MIhEE - ieMHfE =2
EiFT. KMEEERAEA

BT AL,

2.5W F SR 224 H IR
(2 $F MONO1)
(ME1, #41)

MONO_OUT+
MONO_OUT-

B 7 P AR B I k.



5 B = mis R HIR T

RIEPELHE TRAES~RITREHEEDE K SI/T11364-2006 IRFIES™
RISRIEFITRER] , BRFEEFRNHITIRT, BUREERERE-RPESEN
EEREVRBTEZTRL N B RENT N IMEER T RBITA S W =EH ™
EMENHR, KR ERAME, BERNTFEA~ERZEOREEE EFERE—ZiR. B—F
ZHFAFRZIMRIERIR, BRI ERZIMRERBRA 10 &,

10

AEREVRB TR BN ZEIRN
EERTRIFRNESTENRATENEHRRS RN, B8R TRERIN,

R AERNRATE

$f (Pb)| $& (Cd) |5 (Hg)| 75347 $& (Cr(V1)) % iREXZK (PBB) |%iR % (PBDE)
EVRIREE I
garay | 9 | © © © ©
MBS
waman | < © | O © © ©

O: RRZEEHEMREIZI G RV F RS B S)/T 11363-2006 FREME
HIPREBERIAT,

X RRZAEESFENREDEZEHHE BRI PRS2 H S)/T 11363-2006 1R
MERRBENR, RZEMHNHFEEEIES 2002/95/EC HIFTE,

i KFERMFRZIMRERER, FEE-RESERKLT.

B660D4-P1
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1 &7

IR E 25 Boo0D4-P1 EREIT o TEASUIFAD » 55 1 FRGH 2 A& ERIRAIE
JB AR

Q HI EREIRAINE B BIOS BKRETTRE & R » AT LIRS B AT RIE » BT A T8 °

1.1 HRAT

o B660D4-P1 F AT

o 1x LR

o 1xSATA BRI EREMR CEM)

o 2x SR CGEAM M2 fEE) GER)
o 1xBRHh CGEAM Wik f8H) (GER)



B660D4-P1

1.2 /%

CPU

o
e
=E

"~

el

6.7-in X 6.8-in, 17.0 cm x 17.2 cm

TR 13 fUFER 12 1K Intel® Core™ JEFEEE (LGA1700)
4 BRI

4% Intel® IR A H T

7% Intel® Turbo Boost Max 57 3.0

Intel® B660
#8538 DDR4 30 15 RS HL i

2 x DDR4 SO-DIMM i
%1% DDR4 FF ECC FEXREACIE Y - M il E 3200

“INFRE S EA 0 FE 2P EE ERRCER SR -

(http://www.asrock.com/)

RARHRLIERE AR © 64GB
4% Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

1x M.2 #fifE (Key E) » 4% Type 2230 WiFi/BT f5#H I Intel®
CNVi (%53 WiFi/BT)

{EFR¥E & GPU WEEHLER A A SZ % Intel” UHD Graphics Built-in
Visuals [z VGA #jti °

Intel” X* FER F2EHE (5512 %)

—{[A[& ¥4 %2 + 1x HDMI ~ 1 x DisplayPort 1.4 (DP1) ~

1 x DisplayPort 1.2 (DP2)

XE=a T

B 19 S0 1R 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz f#HTEER) HDMI 2.1
TMDS fH&

4% DisplayPort 1.4 » DSC (i) » HAMEHTEL @& 8K
(7680x4320) @ 60Hz / 5K (5120x3200) @ 120Hz

4% DisplayPort 1.2 » DSC (i) » HAMENTEL @& 4K x 2K
(4096x2304) @ 60Hz
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e 7 HDCP 2.3 * B HDMI 2.1 TMDS 7471 DisplayPort
1.4/1.2 B

n o Realtek ALC269 T 2TUiEHE 24
o 1xMIC B A
o 1x HF&HH / Eb

iy

LAN « PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
e Realtek RTL8111FP
o SCIRHMREIAEE
o IREE BREGE
o 1% LAN B
o =71 802.3az EEE ffifif Z KB
o 7% UEFI PXE
o 7% DASH

w4 1/0 o 1x BRI
o 1x H %/ HHHHIRTL
e 3xUSB 3.2 Genl A JEELERR (S IREFEIRE)
e 1xUSB3.2Genl C HRELEEHE (IIFFFEMRE)
o 1 x 2570 Bl ASETL

fem 4 1/0 o 1xDCHHFL (AR 19V EIFEEEE) *
* 90W BEERREE FH A 35W CPU » 1 120W 8B EEEREE F A 65W
CPU °
o 1 x HDMI ;E#E1H
¢ 2x DisplayPort*
* (1 x DP co-lay D-SUB)
o 4xUSB3.2Genl A JEREHEBE (IREFERE)
o 1xUSB3.2Genl CJHALEEHR (ZIREFERE)
o 1xRJ-45 LAN #7118 » & LED (ACT/LINK LED [ SPEED
LED)

AR o 1xSATA36.0 Gb/s #£5H » %% NCQ ~ AHCI ¢ T
e 1xHyper M2 fiE (M2_1° KeyM) » 37$% 2280 %! PCle
Gen4x4 (64 Gb/s) 15z *
o 1xUltra M.2 #E (M2_2 fll M Key) > 3#% 2280 2l PCle
Gen3x4 (32 Gb/s) 15z *
* S PE NVMe SSD {E B Bt f R



B660D4-P1

B e SPI'TPM 2.0 IC (NUVOTON NPCT750)
o 1x COM HEEHRPER
o 1 x HRELLIEHEST
o 1x CPU JH/F#E5H (4-pin)
* CPU R PRIE 18 i & 1A (12W) EURTHZRE) CPU R °
o 1 x HFREUTRIE (4-pin) (5 EETR o T 12 1))
o 1 x ERFEHPEET

BIOS # it o AMI UEFI Legal BIOS & GUI %%
o ACPI 6.0 fFAMARE B B
o 1% SMBIOS 2.7

AT E o BUFHELHEET : CPU ~ R
o FEEE (K CPU MR B B AR mE )
CPU ~ H&7% BT
o AGZ EEEPES] 0 CPU ~ B ER
o HRERBHRAMR]
o FEEREZPE : +12V ~ +5V ~ +3.3V ~ CPU Vcore

13- SRS o Microsoft® Windows® 10 64 {7 7T / 11 64 (i JT:
TR o 1xDCHEFL (347 19v DC FEFiEES)
TR « FCC~ CE

o ErP/EuP ready (ZHEL{i ErP/EuP ready BiF {HIEZS )

FRB AR - AR ] REEE L TR TR mbE - E i EfE RS BIOS HHHYZE ~ £/ H
ARSI L LE ] b /1 REFHIREAE T5 - EESRRTRE i/ BUERAHIREE L - B B2 R
AT R EE KGR - 1EHE BT AIEEERIE R » BT 5 R AR A AT BE
HEMTAR -
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1.3 BIRERTE

El ISR E R T - EBHRIEE R LI - BB TR - AR
MEEESHE - Bk S TRARL -

- @

Short Open
&I CMOS PR FEE 2 1HFR CMOS
(CLRCMOSI1) FrRY : THEY

GHEIE 1 W6 2-pin B

FERTFIA CLRCMOS1 {HER CMOS HIRIE K}  CMOS FIRIE B & e E &l »
WNFRARERS ~ HEA ~ IR BoRifial B 28 o B ENERR T B R 2R TR E
AP BB A R B T EERAR > A0 A kAR EEE CLRCMOST _FRISTHIAE G
37 o FEFERD » BAAEERR CMOS U T BkIRE o B IEFTHEEHT BIOS (2L NG FR
CMOS » RILWASEEHTRUENRAE > A SEITIERR CMOS BYERTERR -

FIEGERR CMOS » ATRE Er (I EIRFRARY © afar%E BIOS 1876 [TEFRARRE » & FRIERTHE
BT RERTFC AR ©



1.4 IREIPFETRZEE

WRELER R AELTAESTRBAR © 7B NGB RIE B e G L s R B L - IGBIRIEETEDER B

WA L - e ERHOR AR Z 1R

B660D4-P1

Serial ATA3 $258
(SATAL: [
HE2HELHE WS

I SATA3 E2BEE IR MR EETF
AEERT SATA BRHER > &=
Al 6.0 Gb/s B RHMEHZR o

CPU flJ7 88 S —
(4—pin CPU_FAN1)
(HE2ME1H W% 2)

CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

R FBENTIL i 4-Pin CPU U

(FFE R ) B - BIEETHE
HH% 3-Pin CPU JAlR » §5IEE
Pin1-3 °

BRI BB
(4-pin CHA_FAN1)
(FE2EE1H

e 3)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED

+5V

GND

AP 1 o A A 422 22 L 45
9+ ol EE R e st p D -

Fe 3R E ST
(9-pin COM1)
(GEBRE1H > wRs)

It coM1 HES 48 791 aifza
1B
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PR St
(2-pin P305)
(EZME1HE  WR7)

GND
Signal

FEMMR TR 1é
HIThRE - FIEEIBES N SR
PR o HEERATIGE -
PR R PR RE (3
Fd—

2.5W H i\ AMP B HHES
(2-pin MONO1)
(EBHWE1H FWE4)

MONO_OUT+
MONO_OUT-

AR G B MRS o



B660D4-P1

Spesifikasi

Platform

CPU

Chipset

Memori

Slot Ekspansi

Grafik

e 6,7-inci x 6,8-inci, 17,0 cm x 17,2 cm

¢ Desain Kapasitor Solid

¢ Mendukung Prosesor Generasi ke-13 & Generasi ke-12 Intel®
Core™ (LGA1700)

¢ Desain 4 Fase Daya

¢ Mendukung Teknologi Intel® Hybrid

¢ Mendukung Teknologi Intel® Turbo Boost Max 3.0

¢ Intel® B660

¢ Teknologi Memori DDR4 Dua Saluran

¢ 2x Slot DDR4 SO-DIMM

¢ Mendukung memori DDR 4 non-ECC, tanpa buffer hingga 3200%
* Lihat Daftar Dukungan Memori di situs web ASRock untuk
informasi selengkapnya. (http://www.asrock.com/)

¢ Kapasitas maksimum memori sistem: 64GB

¢ Mendukung Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

¢ 1x Soket M.2 (Tombol E), mendukung modul jenis 2230 WiFi/BT
dan Intel® CNVi (WiFi/BT terintegrasi)

¢ Intel® UHD Graphics Built-in Visuals dan output VGA hanya
didukung dengan prosesor yang terintegrasi GPU.

o Arsitektur Grafis Intel® X° (Gen 12)

e Tiga pilihan output grafis: 1x HDMI, 1 x DisplayPort 1.4 (DP1),
1 x DisplayPort 1.2 (DP2)

* Mendukung Tiga Monitor

¢ Mendukung HDMI 2.1 TMDS Kompatibel dengan maks. resolusi
hingga 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz

¢ Mendukung DisplayPort 1.4 dengan resolusi maks, DSC
(terkompresi) hingga 8K (7680x4320) @ 60Hz / 5K (5120x3200) @
120Hz

¢ Mendukung DisplayPort 1.2 dengan resolusi maks, DSC
(terkompresi) hingga 4K x 2K (4096x2304) @ 60Hz
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Mendukung HDCP 2.3 dengan Port HDMI 2.1 yang Kompatibel
dengan TMDS dan DisplayPort 1.4/1.2

Codec Audio Realtek ALC269
1x MICIN
1 x Headset/Headphone

1 x PCIE Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
Realtek RTL8111FP

Mendukung Wake-On-LAN

Mendukung Perlindungan dari Petir/ESD
Mendukung Deteksi Kabel LAN
Mendukung Ethernet 802.3az Hemat Energi
Mendukung UEFI PXE

Mendukung DASH

1 x Tombol Daya

1 x Soket Headphone/Headset

3 x USB 3.2 Genl1 Port Tipe A (Mendukung Perlindungan dari ESD)
1x USB 3.2 Genl Port Tipe C (Mendukung Perlindungan dari ESD)
1 x Soket Input Mikrofon

1 x Soket DC (Kompatibel dengan adaptor daya 19V)*

* Gunakan adaptor daya 90W untuk CPU 35W dan adaptor daya 120W
untuk CPU 65W.

1 x Port HDMI
2 x DisplayPort*

* (1 x DP co-lay D-SUB)

4 x USB 3.2 Genl1 Port Tipe A (Mendukung Perlindungan dari ESD)
1x USB 3.2 Genl Port Tipe C (Mendukung Perlindungan dari ESD)
1 x Port LAN RJ-45 dengan LED (LED ACT/LINK dan LED
SPEED)

1 x Konektor SATA3 6,0 Gb/s, mendukung NCQ, AHCI, dan Hot
Plug

1 x Soket Hyper M.2 (M2_1, Key M), mendukung PCle tipe 2280
mode Gen4x4 (64 Gb/s)*

1 x Soket Ultra M.2 (M2_2, Key M), mendukung PCle tipe 2280
mode Gen3x4 (32 Gb/s)*

* Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot
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Konektor e SPITPM 2.0 IC (NUVOTON NPCT750)
¢ 1 x Header Port COM
¢ 1 x Header Sasis Intrusion
¢ 1 x Konektor Kipas CPU (4-pin)
* Konektor Kipas CPU mendukung kipas CPU dengan daya kipas
maksimum 1A (12W).
¢ 1 x Konektor Kipas Chassis (4-pin) (Kontrol Kecepatan Kipas
Pintar)
¢ 1 x Header Mono-Out

Fitur BIOS e AMI UEFI Legal BIOS dengan dukungan GUI
¢ ACPI 6.0 Kompatibel dengan aktivitas pengaktifan
¢ Dukungan SMBIOS 2.7

Monitor e Takometer Kipas: CPU, Kipas Chassis
Perangkat e Kipas Hening (Penyesuaian otomatis kecepatan kipas sasis
Keras berdasarkan suhu CPU): CPU, Kipas Chassis

 Kontrol Multikecepatan Kipas: CPU, Kipas Chassis
e Deteksi CASE OPEN
¢ Pemantauan tegangan: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore

(0 * Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit
Daya ¢ 1 x Jack DC (Mendukung Adaptor Daya DC 19V)
Sertifikasi e FCC,CE

¢ Mendukung ErP/EuP (memerlukan catu daya untuk ErP/EuP)

Perlu diketahui, overclocking memiliki risiko tertentu, termasuk menyesuaikan pengaturan pada
BIOS, menerapkan Teknologi Untied Overclocking, atau menggunakan alat bantu overclocking pihak

ketiga. Overclocking dapat mempengaruhi stabilitas sistem, atau bahkan mengakibatkan kerusakan

komponen dan perangkat sistem. Risiko dan biaya apa pun menjadi tanggungan Anda. Kami tidak
bertanggung jawab atas kemungkinan kerusakan karena overclocking.
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